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purpose.
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even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.

FS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard
International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
ATX 12V Power Connector (ATX12V2)
CPU Fan Connector (CPU_FANI1)

w N

4 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
5  CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP_3A)
6  2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
7  RGB LED Header (RGB_LED?2)

8 Addressable LED Header (ADDR_LED?2)

9 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN5/WP)
10 ATX Power Connector (ATXPWR1)

11  Front Panel Type C USB 3.2 Genl Header (USB31_TC_2)
12 USB 3.2 Genl Header (USB3_3_4)

13 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
14 SATA3 Connector (SATA3_2)

15 SATA3 Connector (SATA3_1)

16 SATA3 Connector (SATA3_3)

17 SATA3 Connector (SATA3_5)

18 SATA3 Connector (SATA3_6)

19 SATA3 Connector (SATA3_4)

20 Clear CMOS Jumper (CLRCMOSI)

21 System Panel Header (PANEL1)

22 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

23 Reset Button (RSTBTN1)

24  Power Button (PWRBTNI1)

25 USB 2.0 Header (USB_7_8)

26 USB 2.0 Header (USB_5_6)

27  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
28 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
29 RGBLED Header (RGB_LEDI)

30 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

31 Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

32 SPITPM Header (SPI_TPM_]J1)

33 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 8 Microphone (Pink)

USB 3.2 Gen2 Type-A Port .
2 9  Optical SPDIF Out Port
(USB31_TA_1)

2.5G LAN RJ-45 Port

3 10 USB 2.0 Ports (USB_34)***
(Dragon RTL8125BG)*
USB 3.2 Gen2 Type-C Port
4 Central / Bass (Orange) 11
(USB31_TC_1)
5  Rear Speaker (Black) 12 USB 2.0 Ports (USB_12)
6  LineIn (Light Blue) 13 USB 3.2 Genl Ports (USB3_12)
7 Front Speaker (Lime)** 14  HDMI Port

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED
|
| - L
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Ooff No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps/1Gbps connection
On Link Green 2.5Gbps connection




**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Lineln
Channels (No.7) (No.5) (No. 4) (No.6)

4 Vv v -- --

6 Vv \% \% --

8 Vv \% v \%

** Ultra USB Power is supported on USB_34 ports. ACPI wake-up function is not supported on USB_34 ports.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B550 Extreme4 motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

¢ ASRock B550 Extreme4 Motherboard (ATX Form Factor)
e ASRock B550 Extreme4 Quick Installation Guide

e ASRock B550 Extreme4 Support CD

e 4 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

e 2 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

ATX Form Factor
20z Copper PCB

Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 3000 G-Series,
4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors*

* Not compatible with AMD Athlon™ Processors.

Digi Power design
14 Power Phase design

AMD B550

Dual Channel DDR4 Memory Technology

4 x DDR4 DIMM Slots

AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4733+
(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0OC)/4400
(0C)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(OC)/4000
(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4 4733+
(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0OC)/4400
(0C)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(OC)/4000
(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-

buffered memory*

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for

more information. (http://www.asrock.com/)
* Please refer to page 23 for DDR4 UDIMM maximum

frequency support.

Max. capacity of system memory: 128GB
Supports Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
15p Gold Contact in DIMM Slots



Expansion

Slot

Graphics

Audio

B550 Extreme4

AMD Ryzen series CPUs (Matisse)

2 x PCI Express x16 Slots (PCIE1: Gen4x16 mode; PCIE3:
Gen3 x4 mode)*

AMD Ryzen series APUs (Renoir)

2 x PCI Express x16 Slots (PCIE1: Gen3x16 mode; PCIE3:
Gen3 x4 mode)*

* Supports NVMe SSD as boot disks

2 x PCI Express 3.0 x1 Slots

Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™

1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
15u Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIEI)

Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*

* Actual support may vary by CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.

* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.

Supports HDMI 2.1 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.1 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.1
Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 Port

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.1 Port
Supports Microsoft PlayReady®

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC1220 Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection

120dB SNR DAC with Differential Amplifier

NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel Audio
Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)

Pure Power-In

Direct Drive Technology

PCB Isolate Shielding



¢ Impedance Sensing on Rear Out port

¢ Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
¢ Gold Audio Jacks

¢ 15u Gold Audio Connector

¢ Nahimic Audio

LAN e 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
e Dragon RTL8125BG
e Supports Dragon 2.5G LAN Software
- Smart Auto Adjust Bandwidth Control
- Visual User Friendly UI
- Visual Network Usage Statistics
- Optimized Default Setting for Game, Browser, and
Streaming Modes
- User Customized Priority Control
e Supports Wake-On-LAN
¢ Supports Lightning/ESD Protection
¢ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

Rear Panel e 2 x Antenna Ports (on I/O Panel Shield)
1/0 ¢ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
¢ 1xHDMI Port
¢ 1 x Optical SPDIF Out Port
e 1x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
e 1x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
e 2x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
e 4x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
* Ultra USB Power is supported on USB_34 ports.
* ACPI wake-up function is not supported on USB_34 ports.
¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
e HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)
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Storage

Connector

* 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*
*M2_2 and SATA3_5_6 share lanes. If either one of them is in
use, the other one will be disabled.
¢ 1x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4
(64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Renoir)**
e 1x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2 (16 Gb/s)**
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

e 1x SPITPM Header
¢ 1 x Power LED and Speaker Header
¢ 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
e 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* CPU_FAN2/WP_3A supports the water cooler fan of maxi-
mum 3A (36W) fan power.
¢ 5x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP,
CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP and CHA_FAN5/WP can
auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
¢ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Con-
nector)
¢ 1x8pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-
tor)
* 1x4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-

tor)
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BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

1 x Front Panel Audio Connector (15u Gold Audio Connec-
tor)

2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl1 ports)
(Supports ESD Protection)

1 x Front Panel Type C USB 3.2 Genl Header (Supports ESD
Protection)

1 x Dr. Debug with LED

1 x Power Button with LED

1 x Reset Button with LED

AMI UEFI Legal BIOS with GUI support

Supports “Plug and Play”

ACPI 5.1 compliance wake up events

Supports jumperfree

SMBIOS 2.3 support

CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, VTT_DDR Oft-
set, CPU VDD 1.8 Voltage Multi-adjustment

Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
ter Pump Fans

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, CPU VDD 1.8V

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com
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Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

11
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

13
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1

15
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

17
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*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on

your motherboard.

19



Installing the AM4 Box Cooler SR3
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same

brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
ﬁ 2. Itisunable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itisnot allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_A2 and DDR4_B2 first
for better DRAM compatibility on 2 DIMMs configuration.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency

(Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

23
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Ryzen Series APUs (Renoir):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 4 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIEI1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE4 (PClIe 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCle Slot Configurations

Ryzen series CPUs (Matisse):

PCIE1 PCIE3

Single Graphics Card Gen4xl16 N/A
Two Graphics Cards in
. oM Gen4x16 Gen3x4
CrossFireX " Mode

Ryzen series APUs (Renoir):

PCIE1 PCIE3

Single Graphics Card Gen3x16 N/A

Two Graphics Cards in

. ot™ Gen3x16 Gen3x4
CrossFireX " Mode

chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
FAN4/WP or CHA_FAN5/WP) when using multiple graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on

the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

" W

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 20) 2-pin Jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

27
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power

(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 21)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way
to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DUNEI)I\l/IJyMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) +5v ' the chassis speaker to this
(see p.1, No. 22) olo[o]o header.

1 Q

[
PLED+|
PLED+
PLED-




Serial ATA3 Connectors ~ A A< These six SATA3
(SATA3_1: gl gl connectors support SATA
see p.1, No. 15) S k&S data cables for internal
(SATA3_2: < storage devices with up to
see p.1, No. 14) g g 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_3: & S *M2_2 and SATA3_5_6
see p.1, No. 16) © Y share lanes. If either one
(SATA3_4: g cé) of them is in use, the other
see p.1, No. 19) 0 =l =l v one will be disabled.
(SATA3_5:
see p.1, No. 17)
(SATA3_é6:
see p.1, No. 18)
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers

ol

(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 26)
(9-pin USB_7_8)
(see p.1, No. 25)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

P
USB_PWR
USB 3.2 Genl Header Vbus There is one header on
) Vbus IntA_PB_SSRX- ) .
(19-pin USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- ma pe ssrxr this motherboard. This
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1,No. 12) ano IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND support two pOI’tS.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Front Panel Type C USB
3.2 Genl Header
(20-pin USB31_TC_2)
(see p.1, No. 11)

I

USB Type-C Cable

There is one Front

Panel Type C USB 3.2
Genl Header on this
motherboard. This header
is used for connecting a
USB 3.2 Genl module for
additional USB 3.2 Genl

ports.

29
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Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIOL1)
(see p.1, No. 31)

&

ND
PRESENCE #
MIC_RET

‘ | ouT_RET

o[o]o] Jo
1 0] [¢] (e}
| Toura_L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIc2_L

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FANI1/WP)
(see p.1, No. 33)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 27)
(4-pin CHA_FAN3/WP)
(see p.1, No. 28)

(4-pin CHA_FAN4/WP)
(see p.1, No. 13)

(4-pin CHA_FANS5/WP)
(see p.1, No. 9)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— o @

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

—T

W =

This motherboard
provides five 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 3)

2v
CPU_FAN_SPEED

GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.
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CPU Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/
WP_3A)

(see p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 10)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

L0
U]

Connecting an ATX
12V 4-pin cable here is

optional.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.
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SPI TPM Header

SPI_DQ3 This connector supports SPI
(13-pin SPI_TPM_]J1) ﬂvagunm Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 32) SP';{!?,,S ' system, which can securely store
| TPM_PIRQ L. .
SOOI keys, digital certificates, pass-
1[Qlolo O(lD CI> words, and data. A TPM system
aSpiTPMCcs# also helps enhance network
Spfﬁﬂzm security, protects digital
SPI_CSO
SPIDQ2 identities, and ensures platform
integrity.
RGB LED Headers , These two RGB headers are used
(4-pin RGB_LED1) 12VG R B to connect RGB LED extension

(see p.1, No. 29)
(4-pin RGB_LED2)
(see p.1,No. 7)

cable which allows

users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 48 for
further instructions on these two
headers.

Addressable LED Headers
(3-pin ADDR_LED1)

(see p.1, No. 30)

(3-pin ADDR_LED?2)

(see p.1, No. 8)

1
GND
DO_ADDR

VOouT

These two Addressable headers
are used to connect Addressable
LED extension cable which
allows users to choose from
various LED lighting effects.
Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 49 for
further instructions on this
header.



2.7 Smart Switches

The motherboard has two smart switches: Power Button and Reset Button, allowing

users to quickly turn on/off the system or reset the system.

Power Button
(PWRBTNI1)
(see p.1, No. 24)

Power Button allows users
to quickly turn on/off the

system.

B550 Extreme4

Reset Button
(RSTBTN1)
(see p.1, No. 23)

Reset Button allows
users to quickly reset the

system.
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2.8 Dr. Debug

Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even
easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.

Code Description

0x10 PEI_CORE_STARTED
0x11 PEI_CAR_CPU_INIT
0x15 PEI_CAR_NB_INIT

0x19 PEI_CAR_SB_INIT

0x31 PEI_MEMORY_INSTALLED
0x32 PEI_CPU_INIT

0x33 PEI_CPU_CACHE_INIT
0x34 PEI_CPU_AP_INIT

0x35 PEI_CPU_BSP_SELECT
0x36 PEI_CPU_SMM_INIT
0x37 PEI_MEM_NB_INIT
0x3B PEI_MEM_SB_INIT

0x4F PEI_DXE_IPL_STARTED
0x60 DXE_CORE_STARTED
0x61 DXE_NVRAM_INIT
0x62 DXE_SBRUN_INIT
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0x63 DXE_CPU_INIT

0x68 DXE_NB_HB_INIT

0x69 DXE_NB_INIT

0x6A DXE_NB_SMM_INIT

0x70 DXE_SB_INIT

0x71 DXE_SB_SMM_INIT

0x72 DXE_SB_DEVICES_INIT

0x78 DXE_ACPI_INIT

0x79 DXE_CSM_INIT

0x90 DXE_BDS_STARTED

0x91 DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS

0x92 DXE_PCI_BUS_BEGIN

0x93 DXE_PCI_BUS_HPC_INIT

0x94 DXE_PCI_BUS_ENUM

0x95 DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES
0x96 DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES
0x97 DXE_CON_OUT_CONNECT

0x98 DXE_CON_IN_CONNECT
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0x99

0x9A

0x9B

0x9C

0x9D

0xA0

0xAl

0xA2

0xA3

0xA4

0xA5

0xA6

0xA7

0xA8

0xA9

0xAB

0xAD

0xAE

DXE_SIO_INIT

DXE_USB_BEGIN

DXE_USB_RESET

DXE_USB_DETECT

DXE_USB_ENABLE

DXE_IDE_BEGIN

DXE_IDE_RESET

DXE_IDE_DETECT

DXE_IDE_ENABLE

DXE_SCSI_BEGIN

DXE_SCSI_RESET

DXE_SCSI_DETECT

DXE_SCSI_ENABLE

DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD

DXE_SETUP_START

DXE_SETUP_INPUT_WAIT

DXE_READY_TO_BOOT

DXE_LEGACY_BOOT
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0xAF

0xBO

0xB1

0xB2

0xB3

0xB4

0xB5

0xB6

0xB7

0xFO0

0xF1

0xF2

0xF3

0xF4

0xEO0

0xE1

0xE2

DXE_EXIT_BOOT_SERVICES

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END

DXE_LEGACY_OPROM_INIT

DXE_RESET_SYSTEM

DXE_USB_HOTPLUG

DXE_PCI_BUS_HOTPLUG

DXE_NVRAM_CLEANUP

DXE_CONFIGURATION_RESET

PEI_RECOVERY_AUTO

PEI_RECOVERY_USER

PEI_RECOVERY_STARTED

PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND

PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED

PEI_S3_STARTED

PEI_S3_BOOT_SCRIPT

PEI_S3_VIDEO_REPOST
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0xE3

0x50

0x53

0x55

0x57

0x58

0x59

0x5A

0x5B

0xDO0

0xD1

0xD2

0xD3

0xD4

0xD5

0xD6

0xD7

PEI_S3_OS_WAKE

PEI_MEMORY_INVALID_TYPE

PEI_MEMORY_NOT_DETECTED

PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED

PEI_CPU_MISMATCH

PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED

PEI_CPU_NO_MICROCODE

PEI_CPU_ERROR

PEI_RESET_NOT_AVAILABLE

DXE_CPU_ERROR

DXE_NB_ERROR

DXE_SB_ERROR

DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE

DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES

DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE

DXE_NO_CON_OUT

DXE_NO_CON_IN



0xD8

0xD9

0xDA

0xDB

0xDC

0xE8

0xE9

0xEA

0xEB

B550 Extreme4

DXE_INVALID_PASSWORD

DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR

DXE_BOOT_OPTION_FAILED

DXE_FLASH_UPDATE_FAILED

DXE_RESET_NOT_AVAILABLE

PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED

PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND

PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR

PEI_S3_OS_WAKE_ERROR
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2.9 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide (M2_WIFI_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to
Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Renoir).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

F 142 | Step2
f (3] d
/ i Depending on the PCB type and

‘ / 2]
/ length of your M.2_SSD (NGFF)
f module, find the corresponding nut
J i o location to be used.

D

Nut Location A B C D

PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2230  Type2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

P /
‘x(%’,/ &)/
C

A
\® |
B A ZOGT = .“‘

Step 5

; Tighten the screw with a screwdriver
g to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

o

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

SanDisk PCle

Intel PCle
Intel PCle
Intel PCle

Kingston PCle
Samsung PCle
Samsung PClIe
Samsung PCle
ADATA PCle
ADATA PCle
Kingston PClIe
Kingston PCle
PLEXTOR PCle
WD PCle

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen?2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C/ 512GB
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

PX-512M8PeG/ 512GB
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

for details: http://www.asrock.com
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2.11 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2 (16 Gb/s).

* M2_2 and SATA3_5_6 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be
disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

F L5 | Step2
/ 143 f

L ; Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

——
‘ —Q—

© ©

Nut Location A B C D E
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type 2230  Type2242  Type2260  Type2280 Type 22110
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

SanDisk
Intel

Intel

Intel

Intel
Kingston
Samsung
Samsung
Samsung
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Crucial
ezlink
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA - AXNS381E-128GM-B
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C / 512GB
ASU800NS38-512GT-C / 512GB
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PX-512M8PeG/ 512GB

SanDisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB
TS512GMTS800 / 512GB

V-Color 120G

V-Color 240G

WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

for details: http://www.asrock.com
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2.12 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1, RGB_LED?2) on the

motherboard.

&
=2
4
8
“

=

EEpEENSEY

i

i

[
Eum[ﬁ@

! RGB_LED2 '
‘1 1
I > L.
12V G R B we
1 U
I
O RGB_LED1
1 _
L m$lﬂlﬂ mmEm O Qi ) 12VG R B

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

X
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Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LEDI,
ADDR_LED?2) on the motherboard.

B
B

[ bl =

o

ESREEES Y

o

ADDR_LED2 |,
| SR
—
I

|- 1 1 -
- s
GND

[J DO_ADDR
— vout
I
O ADDR_LED1
° ﬂ |_| - 1
— é} c =
L = = O Om=e= DO ADDgD
vouT

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system

>

and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard



1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das ASRock B550 Extreme4 entschieden haben - ein
zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

Q konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite
spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine
aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-
Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock B550 Extreme4-Motherboard (ATX-Formfaktor)
e ASRock B550 Extreme4-Schnellinstallationsanleitung

e ASRock B550 Extreme4-Support-CD

e 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

e 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

e 2 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

B550 Extreme4
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

ATX-Formfaktor

Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

Unterstiitzt AMD-AM4-Sockel fiir Desktop-Prozessoren der Serie
Ryzen" 3000, 3000G, 4000G, 5000 und 5000G*

* Nicht kompatibel mit AMD Athlon™ Prozessoren.

Digi Power design
14-Leistungsphasendesign

AMD B550

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen DDR4
4733+(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400
(0C)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0OC)/ 4000(0C)/
3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0OC)/3200/
2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

APUs (Renoir) der AMD-Ryzen-Serie unterstiitzen DDR4 4733+
(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0OC)/4400(0C)/
4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(OC)/3866(0OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/
2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitétsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 23 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

Systemspeicher, max. Kapazitat: 128GB
Unterstiitzt Extreme-Memory-Profile- (XMP) Speichermodule
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze
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Erweite-

rungssteck-

platz

Grafikkarte

Audio

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse)

2 x PCI-Express x16-Steckplitze (PCIE1: Gen4x16-Modus;
PCIE3: Gen3 x4-Modus)*

APUs (Renoir) der AMD-Ryzen-Serie

2 x PCI-Express x16-Steckplitze (PCIE1: Gen3x16-Modus;
PCIE3: Gen3 x4-Modus)*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

2 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz

Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
15-p-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1)

Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU

der Ryzen-Serie*

* Tatsdchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Freigabespeicher von standardmaf3ig 2GB. Max. Freigabespeicher
unterstiitzt bis zu 16GB.

* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von

32GB Systemspeicher.

Unterstiitzt HDMI 2.1 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 60Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.1-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDR (High Dynamic Range) mit HDMI 2.1
Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 2.1-Port

Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 2.1-
Port

Unterstiitzt Microsoft PlayReady®

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)

Erstklassige Blu-ray- Audiounterstiitzung

Unterstiitzt Uberspannungsschutz

120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstarker

NE5532 - erstklassiger Headset-Verstérker fiir Audioanschluss an
der Frontblende (unterstiitzt Headsets mit bis zu 600 Ohm)
Reiner Stromeingang

Direct Drive Technology

PCB-isolierte Abschirmung
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LAN

Riickblende,
E/A

¢ Impedanzerkennung am hinteren Ausgang
¢ Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal

¢ Goldene Audioanschliisse

¢ 15-p-Gold-Audioanschluss
¢ Nahimic Audio

¢ 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
e Dragon RTL8125BG
e Unterstiitzt Dragon 2,5G LAN-Software
- Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer Anpassung
- Visuell ansprechende Benutzeroberfliche
- Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken
- Optimierte Standardeinstellung fiir Spiel-, Browser- und
Streaming-Modi
- Nutzerangepasste Prioritdtssteuerung
 Unterstiitzt Wake-On-LAN
 Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
¢ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
¢ Unterstiitzt PXE

¢ 2x Antennenports (an E/A-Blendenabschirmung)

¢ 1x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

¢ 1x HDMI-Port

¢ 1x Optischer SPDIF-Ausgang

e 1x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

¢ 1x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

* 2x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

* 4 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

* Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB_34 unterstiitzt.
* ACPI-Weckfunktion wird an USB_34-Ports nicht unterstiitzt.

¢ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

e HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral /
Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene

Audioanschliisse)
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Speicher

Anschluss

® 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*
*M2_2, und SATA3_5_6 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn einer von
ihnen benutzt wird, wird der andere deaktiviert.
¢ 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-
Typ-2230/2242/2260/2280- M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4 x 4
(64 Gb/s) (mit Matisse) oder Gen3 x 4 (32 Gb/s) (mit Renoir)**
e 1x M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2230-/2242-/
2260-/2280-/22110-M.2-SATA-II1-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 2 (16 Gb/s)**
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

¢ 1 x SPI-TPM-Stiftleiste

¢ 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste

¢ 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen

¢ 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen

¢ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

¢ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)

* CPU_FAN2/WP_3A unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 3 A (36 W).

¢ 5x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP_3, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP und CHA_FANS5/WP koénnen
automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet
wird.

¢ 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
¢ 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
¢ 1 x4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
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BIOS-
Funktion

Hard-
wareliber-
wachung

Betriebs-
system

Zertifizie-
rungen

1 x Audioanschluss an der Frontblende (15u goldene
Audioanschluss)

2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
1 x USB-3.2-Gen1-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x Dr. Debug mit LED

1 x Ein-/Austaste mit LED

1 x Reset-Taste mit LED

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Benutzerschnittstellen

Unterstiitzt ,,Plug-and-Play*

ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

Unterstiitzt Jumper-frei

SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, VTT_DDR Offset,
CPU VDD 1,8 Mehrfachspannungsanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehiuse-/Wasserpumpenliifter
Spannungsﬁberwachung: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, CPU VDD 1,8 V

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)



B550 Extreme4

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertakt kzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten
durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mégliche Schiden, die

durch eine Ubertaktung verursacht wurden.

f Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den

Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist. ist der Tumper offen®

W W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOSI) 2-poliger Offen: Standard
(siehe S. 1, Nr. 20) Jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf

die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOSI 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung loschen miissen, starten Sie
das System zunachst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste T ko. Verbinden Sie Ein-/Austaste,
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am Gehause
entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED* Beachten Sie vor Anschlieflen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.
PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehii verbinden. Sie konnen die

Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand
befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder
ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED- und o 1 Bitte verbinden Sie die Betrieb-
Lautsprecher-Stiftleiste DUMMY LED des Gehduses und den
(7-polig, SPK_PLED1) o 5 Gehiuselautsprecher mit dieser
(siehe S. 1, Nr. 22) [ Jololo Stiftleiste.
[
PLED+|
PLED+
PLED-
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Serial-ATA-III-Anschliisse N [ - Diese sechs SATA-III-Anschliisse
(SATA3_1: g | (L g unterstiitzen SATA-Datenkabel
siehe S. 1, Nr. 15) O == n fiir interne Speichergerite mit
(SATA3_2: :r)l nin 2I einer Dateniibertragungs-

siehe S. 1, Nr. 14) E E geschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
(SATA3_3: n == *M2_2, und SATA3_5_6 nutzen
siehe S. 1, Nr. 16) i' nin z' Lanes gemeinsam. Wenn einer
(SATA3_4: E E von ihnen benutzt wird, wird der
siehe S. 1, Nr. 19) o= andere deaktiviert.

(SATA3_5:

siehe S. 1, Nr. 17)

(SATA3_6:

siehe S. 1, Nr. 18)

USB 2.0-Stiftleisten UPBSPWR Es gibt zwei Stiftleisten an

(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 26)
(9-polig, USB_7_8)
(

diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.
siehe S. 1, Nr. 25) Uss PWR
USB 3.2 Gen1-Stiftleiste vus Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- mape_ssrer Motherboard. Diese USB-3.2-
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 12) GND ma_pe_ssTx- (Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND unterstutzen
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

1

Type-C-USB-3.2 Genl-
Stiftleiste fiir die
Frontblende

(20-polig, USB31_TC_2)
(siehe S. 1, Nr. 11)

==
A

USB Type-C Cable

Es gibt eine Type-C-

USB-3.2 Genl-Stiftleiste fiir

die Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines USB-
3.2 Genl-Moduls fiir zusatzliche
USB-3.2 Genl-Ports.
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Audiostiftleiste Frontblende
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 31)

R

N

ND . . . .
PRESENCE# Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET

ourrer  Anschlieflen von Audiogeriten an

der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
Jjedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-

Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.

Gehduse-Wasserpumpen-
Lifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 33)

(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 27)
(4-polig, CHA_FAN3/WP)
(siehe S. 1, Nr. 28)

4-polig, CHA_FAN4/WP)
siehe S. 1, Nr. 13)

4-polig, CHA_FAN5/WP)
siehe S. 1, Nr. 9)

—~ o~ o~ o~

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

123

B =

FAN_SPEED_CONTROL

4

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet

vier 4-polige Wasserkiihlung-
Gehduseliifteranschliisse Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiihlerliifter anschlieffen
mdchten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

12v
CPU_FAN_SPEED

GND

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
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CPU-Wasserpumpen-
Lifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/
WP_3A)

(siehe S. 1, Nr. 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen Wasserkiihlung-CPU-
Liifteranschluss. Falls Sie einen
3-poligen CPU-Wasserkiihlerliifter
anschlieflen méochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 10)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schlielen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13

an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet

einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieffen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie sicher,
dass das Stromkabel der CPU
und nicht das der Grafikkarte
angeschlossen ist. Schlieflen Sie
das PCle-Stromkabel nicht an

diesen Anschluss an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 2)

He)
Ul

An diesen Anschluss schlie8en Sie
ein ATX-12 V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.
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SPI-TPM-Stiftleiste spLbas

+3.3V

(13-polig, SPI_TPM_J1) Pl
(siehe S. 1, Nr. 32)

SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ
O[O[O[OJO[O]O
11QJO10[O[O]Of

I
| SPI_TPM_CS#
N

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt
das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System, das
Schliissel, digitale Zertifikate,
Kennworter und Daten sicher
aufbewahren kann. Ein TPM-
System hilft zudem bei der
Starkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritit.

RGB-LED-Stiftleisten

(4-polig, RGB_LED1) 12VG R B
(siehe S. 1, Nr. 29)

(4-polig, RGB_LED?2)

(siehe S. 1, Nr. 7)

Diese beiden RGB-Stiftleisten
dienen dem Anschlieflen eines
RGB-LED-Erweiterungskabels, das
dem Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschidigt werden.
*Weitere Anweisungen zu diesen
beiden Stiftleisten finden Sie auf
Seite 48.

Adressierbare-LED- ; ? ? ?
Stiftleisten GND
(3-polig, ADDR_LEDI) oueeR
siehe S. 1, Nr. 30)

(
(3-polig, ADDR_LED2)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Diese beiden Adressierbare-
LED-Stiftleisten dienen dem
Anschlieflen eines Adressierbare-
LED-Erweiterungskabels, das
dem Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel
niemals falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschéadigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 49.
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat zwei intelligente Schalter: Ein-/Austaste und Reset-Taste, wodurch

Nutzer das System schnell ein-/abschalten oder zuriicksetzen kann.

Ein-/Austaste
(PWRBTNI1)
(siehe S. 1, Nr. 24)

Mit der Ein-/Austaste kann der
Benutzer das System schnell ein-/

abschalten.

Reset-Taste
(RSTBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 23)

Der Reset-Taste ermoglicht das

schnelle Riicksetzen des Systems.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B550 Extreme4, une carte mere
fiable fabriquée conformément au controle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle 4 son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

mere de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet

de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére ASRock B550 Extreme4 (facteur de forme ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock B550 Extreme4

e CD dassistance ASRock B550 Extreme4

e 4 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

* 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

¢ 2 x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme e Facteur de forme ATX
e PCB cuivre 2 onces

Processeur ¢ Prend en charge les processeurs de bureau AMD AM4 socket
Ryzen" 3000, 3000 G Series, 4000 G Series, 5000 et 5000 G
Series*
* Non compatible avec les processeurs AMD Athlon™.
¢ Digi Power design

¢ Alimentation a 14 phases
Chipset e AMD B550

Mémoire ¢ Technologie mémoire double canal DDR4

¢ 4x fentes DIMM DDR4

o Les Processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en charge
les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 4733+(0C)/
4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/
4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(OC)/
3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/
2933/2667/2400/2133*

* Les APU AMD série Ryzen (Renoir) prennent en charge les
mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 4733+(0C)/
4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/
4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(OC)/
3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/
2933/2667/2400/2133*

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d’ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 23 pour connaitre la prise en charge de la
fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

¢ Capacité max. de la mémoire systeme : 128 Go

¢ Prend en charge les modules mémoire Extreme Memory Profile
(XMP)

¢ Contacts dorés 15y sur fentes DIMM
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Fente

d’expansion

Graphiques

Audio

Processeurs AMD série Ryzen (Matisse)

2 x fentes PCI Express x 16 (PCIE1 : mode Gen4x16 ; PCIE3 :
mode Gen3x4)*

APU AMD série Ryzen (Renoir)

2 x fentes PCI Express x 16 (PCIE1 : mode Gen3x16 ; PCIE3 :
mode Gen3x4)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

2 x fentes PCI Express 3.0 x1

Prend en charge AMD Quad CrossFireX"™ et CrossFireX ™

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230

Contact doré 15u dans fente VGA PCle (PCIEL)

Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée maximum
prise en charge 16 Go.

* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de

mémoire systeme installée.

Prend en charge la technologie HDMI 2.1 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 2.1
(un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDR (Plage dynamique étendue) avec HDMI 2.1
Prend en charge HDCP 2.3 via port HDMI 2.1

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 2.1

Prend en charge Microsoft PlayReady”

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1220)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions

120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel

Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur audio
sur panneau avant (prend en charge les casques jusqua 600 Ohms)
Entrée dalimentation Pure Power

Technologie Direct Drive

Blindage isolant PCB
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Réseau .
L)
L)
L)
L)
L)
L)
Connec- .
tique du U
panneau o
arriére .

Détection de I'impédance sur le port de sortie arriére
Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
Connecteurs jack audio or

15u Connecteurs jack audio

Audio Nahimic

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s

Dragon RTL8125BG

Prend en charge le logiciel Dragon 2,5G LAN

- Controéle de la bande passante a réglage automatique intelligent

- Interface visuelle conviviale

- Statistiques d’utilisation du réseau visuel

- Paramétrage par défaut optimisé pour les modes Jeu, Navigateur
et Diffusion

- Controle des priorités personnalisé par l'utilisateur

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges

électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az

Prend en charge PXE

2 x Ports d’antenne (sur panneau de protection E/S)

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port HDMI

1 x port sortie optique SPDIF

1 x port USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

2 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

4 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges

électrostatiques)

* Lalimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports USB_34.

* La fonction de sortie du mode veille ACPI nest pas prise en charge
sur les ports USB_34.
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1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriere / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

(Connecteurs jack audio)
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Stockage * 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, prise en charge de RAID
(RAID 0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a
chaud*

* Lignes partagées M2_2, et SATA3_5_6. Si I'un des deux est utilisé,
lautre sera désactivé.

¢ 1 xsocket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2230/2242/2260/2280 touche M jusqua Gen4 x4
(64 Go/s) (avec Matisse) ou Gen3 x4 (32 Go/s) (avec Renoir)**

e 1 xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Gb/s type 2230/2242/2260/2280/22110 et M.2 PCI Express
touche M jusqua Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

** Prend en charge le kit ASRock U.2

Connecteur ¢ 1xembase SPI TPM
¢ 1 x prise LED d’alimentation et haut-parleur
e 2 xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqua 12 V/3 A, 36 W au total
¢ 2 x embases LED adressables
* Prend en charge les rubans LED jusqua 5 V/3 A, 15 W au total
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d’'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe & eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* CPU_FAN2/WP_3A prend en charge un ventilateur de refroidisseur
deau d’une puissance maximale de 3 A (36 W).
® 5x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chassis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur deau d’'une puissance maximale de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP et CHA_FAN5/WP peuvent détecter
automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
e 1 x connecteur dalimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
e 1 x connecteur dalimentation 12 V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
e 1 x connecteur dalimentation 12 V 4 broches (connecteur

d’alimentation haute densité)
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systeme
d’exploita-
tion

Certifica-
tions

1 x Connecteur audio panneau avant (15p Connecteur audio or)

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.2 Genl1 (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.2 Genl Type C sur panneau avant (Protection

contre les décharges électrostatiques)

1 x Dr Debug avec témoin LED

1 x bouton de mise en marche avec témoin LED

1 x bouton de réinitalisation avec t¢émoin LED

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Prend en charge la fonction « Plug and Play »

Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

Prend en charge la configuration Jumpfree

Compatible SMBIOS 2.3

Réglage de la tension CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM,
compensation VIT_DDR, CPU VDD 1,8 V

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chassis /pompe a eau

Tachymeétre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chassis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse

du ventilateur du chassis dapres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

Surveillance de la tension d’alimentation : +12 V, +5V, +3,3 V,
CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, CPU VDD
1,8V

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)
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* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
par ces pratiques, voire provoquer des di iges aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus
pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.

Francais
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) Cavalier (jumper) a CMOS

(voir p.1, No. 20) 2 broches Ouvert : Par défaut

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise
a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte meére

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

d,

ces embases ou connecteurs a irrémédiabl t votre carte mére.

e

Embase du panneau systéme PLED+ Branchez le bouton de mise
(PANNEAUT a 9 broches)
(voir p.1, No. 21)

en marche, le bouton de

réinitialisation et le t¢moin détat
du systeme présents sur le chéssis
sur cette embase en respectant la

configuration des broches illustrée
ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton dalimentation.

Q PWRBTN (bouton dalimentation) :

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton dalimentation, dun bouton de réinitialisation,
dun témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez
a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise LED d’alimentation et SPEAKER Veuillez brancher la LED

DUMMY
haut-parleur DUMMY | "alimentation du chassis et le
(SPK_PLED1 a 7 broches) sV haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 22) ; ololo 8 connecteur.

|
PLED+|
PLED+
PLED-
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Connecteurs Serial ATA3 ~ A< Ces six connecteurs SATA3 sont
(SATA3_1: ‘f'._;’l L gl compatibles avec les cébles de
voir p.1, No. 15) o =l &S données SATA pour les appareils
(SATA3_2: ~ de stockage internes avec un taux
voir p.1, No. 14) cé) L g de transfert maximal de 6,0 Go/s.
(SATA3_3: 0 =l =l » * Lignes partagées M2_2, et

voir p.1, No. 16) 2| =] [ 2' SATA3_5_6. Si I'un des deux est
(SATA3_4: E L E utilisé, lautre sera désactivé.

voir p.1, No. 19) 0 =l i=l v

(SATA3_5:

voir p.1, No. 17)

(SATA3 6:

voir p.1, No. 18)

Embases USB 2.0 use_PwR Cette carte mere comprend deux

(USB_5_6 a 9 broches)

(voir p.1, No. 26)

(USB_7_8 a9 broches) 1
(voir p.1, No. 25)

connecteurs. Chaque embase USB
2.0 peut prendre en charge deux

ports.

p-
USB_PWR
Embase USB 3.2 Genl Vous Cette carte mere comprend un
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- na_ps_ssrr  connecteur. Cette embase USB 3.2
Inta_PA_ssRx+ ono
(voir p.1, No. 12) anp maresst  Genl peut prendre en charge deux
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND p()rts,
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
Embase USB 3.2 Genl Cette carte mere comprend une

Type C sur panneau avant
(USB31_TC_2 a 20 broches)
(voir p.1, No. 11)

i

—

USB Type-C Cable

embase USB 3.2 Genl Type C sur
le panneau avant. Cette embase
sert a connecter un module USB
3.2 Genl pour des ports USB 3.2
Genl supplémentaires.
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GND
PRESENCE# Cette embase sert au branchement
MIC_RET

ourrer  des appareils audio au panneau

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIOL1 4 9 broches)
(voir p.1, No. 31)

audio frontal.

mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

2. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du
panneau frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

Q 1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventilateur  FAN_sPeED_CONTROL 4+ Cette carte mere est dotée de cinq
R . CHA_FAN_SPEED 3 .
de pompe a eau du chassis FAN_VOLTAGE > connecteurs pour ventilateur de
1
(CHA_FAN1/WPa GND chéssis a refroidissement par eau
4 broches) a4 broches. Si vous envisagez
(voir p.1, No. 33) de connecter un ventilateur de
refroidisseur deau pour chéssis a 3
(CHA_FAN2/WP a oD broches, veuillez le brancher sur la
4 broches) FAN_VOLTAGE Broche 1-3.
) CHA_FAN_SPEED
(voir p.1, No. 27) FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN3/WP a
4 broches) 1
(voir p.1, No. 28)
(CHA_FAN4/WP a
4 broches)
1 GND
(voir p.1, No. 13) 2 FAN_VOLTAGE
N 3 CHA_FAN_SPEED
(CHA_FAN5/WP a 4 FAN_SPEED_CONTROL

4 broches)
(voir p.1, No. 9)
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Connecteur du ventilateur +1
du processeur GND
(CPU_FANI a 4 broches)

(voir p.1, No. 3)

2V
CPU_FAN_SPEED

Cette carte mére est dotée d’'un

FAN_SPEED_CONTROL connecteur pour ventilateur

12 3 4

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour ventilateur
de pompe a eau du
processeur
(CPU_FAN2/WP_3A a4
broches)

(voir p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de
refroidisseur deau pour processeur
a 3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.

Connecteur dalimentation
ATX

(ATXPWRI a

24 broches)

(voir p.1, No. 10)

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur dalimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur dalimentation ATX

12 V a 8 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez vérifier
que le cable d’alimentation
connecté est pour 'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d’alimentation PCle sur ce

connecteur.
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Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

L0
U

Veuillez connecter une source
d’alimentation ATX 12 V a ce

connecteur.

*La fiche d’alimentation électrique
sadapte a ce connecteur dans un

seul sens.

Embase SPI TPM SPI_DQ3 Ce connecteur prend en charge
+3.3V
(SPI_TPM_J1 a 13 broches) Bummy un module SPI TPM (Trusted
(voir p.1, No. 32) rers Platform Module - Module de
TPM_PIRQ
SOOI Cl) 5 plateforme sécurisée), qui permet
1[QJo[olofo (ID de sauvegarder clés, certificats
JNEP'-TPM-CS” numériques, mots de passe et
RSMRST# . 7 et
SPI_MISO données en toute sécurité. Le
SPI_CSO
sPI_DQ2 systétme TPM permet également de
renforcer la sécurité du réseau, de
protéger les identités numériques
et de préserver l'intégrité de la
plateforme.
Embase LED RVB ; Ces deux embases RVB servent a
(RGB_LED1 a 4 broches) 12VG R B connecter le cable dextension LED

(voir p.1, No. 29)
(RGB_LED?2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 7)

RVB qui permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais le
céble LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommaggé.
*Veuillez consulter la page 48 pour
des instructions supplémentaires

sur ces deux embases.
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Embases LED adressables
(ADDR_LEDI a 3 broches)
(voir p.1, No. 30)
(ADDR_LED?2 a 3 broches)
(voir p.1, No. 8)

4
GND
DO_ADDR

vouT

Ces deux embases adressables
servent a connecter le cable
dextension LED adressable qui
permet aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 49 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.
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1.5 Boutons intelligents

La carte mére dispose de deux boutons intelligents : Bouton de mise en marche et bouton

de réinitialisation, permettant aux utilisateurs d’allumer/éteindre ou de réinitialiser

rapidement le systéme.

Bouton d’alimentation
(PWRBTN1)
(voir p.1, No. 24)

Le bouton d’alimentation permet
aux utilisateurs d’allumer/éteindre

le systéme rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN1)
(voir p.1, No. 23)

Le bouton de réinitialisation
permet aux utilisateurs
de réinitialiser le systeme

rapidement.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock B550 Extreme4, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre
eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile
sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa
scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello
attualmente in uso. E possibile trovare lelenco di schede VGA piis recenti e di supporto di
CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre ASRock B550 Extreme4 (Form Factor ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock B550 Extreme4

e CD di supporto ASRock B550 Extreme4

e 4x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

e 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 2 x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)



1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Fattore di forma ATX
PCB 20z rame

B550 Extreme4

e Supporta processori desktop socket AMD AM4 Ryzen'™ serie

3000, 3000 G, 4000 G, 5000 e 5000 G*

* Non compatibile con i processori AMD Athlon™.

Digi Power design
Potenza a 14 fasi

AMD B550

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
4 x alloggi DIMM DDR4

Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4 4733+

(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/
4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(OC)/4000(0C)/3866
(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0OC)/3200/2933/

2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

Le APU AMD Ryzen (Renoir) supportano DDR4 4733+(OC)/
4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/4333(0OC)/
4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0OC)/3800(0OC)/

3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133

ECC e non ECC, senza buffer*

* Per maggiori informazioni fare riferimento allelenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Fare riferimento a pagina 23 per il supporto della frequenza

massima DDR4 UDIMM.

Capacita max. della memoria di sistema: 128GB

¢ Supporta moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP)

Contatti doro 15u negli alloggi DIMM
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Alloggio
d’espansione

Grafica

Audio

CPU serie AMD Ryzen (Matisse)

2 x PCI Express x 16 slot (PCIE1: modalita Gen4x 16; PCIE3:
modalita Gen3 x4)*

APU serie AMD Ryzen (Renoir)

2 x PCI Express x 16 slot (PCIE1: modalita Gen3x 16; PCIE3:
modalita Gen3 x4)*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

2 x alloggi PCI Express 3.0 x1

Supporta AMD Quad CrossFireX" e CrossFireX™

1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
Contatti doro 15 nell’alloggio VGA PCle (PCIE1)

Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*

* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa massima

supporta fino a 16GB.

* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata

una memoria di sistema da 32GB.

Supporta HDMI 2.1 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 60Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.1

(& necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporta HDR (High Dynamic Range) con HDMI 2.1

Supporta HDCP 2,3 con porta HDMI 2.1

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI 2.1
Supporto Microsoft PlayReady®

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1220)

Supporto audio Blu-ray Premium

Supporta protezione da sovratensione

120dB SNR DAC con amplificatore differenziale

NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio
pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)

Ingresso Pure Power

Tecnologia Direct Drive

Schermatura isolata PCB
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LAN

1/0
pannello
posteriore

Rilevamento dell'impedenza sulla porta di uscita posteriore
Layer PCB individuali per canali audio R/L

Connettori audio dorati

Connettore audio dorato 15u

Nahimic Audio

2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Supporto di Dragon 2.5G LAN Software

- Controllo intuitivo di regolazione automatica della larghezza di
bandal

- Interfaccia grafica facile da usare

- Statistiche d’uso della rete

- Impostazioni predefinite ottimizzate per le modalita di Gioco,
Navigazione e Streaming

- Controllo priorita personalizzato dall'utentel

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche

Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

2 x Porte antenna (sulla mascherina del pannello I/0)

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta HDMI

1 x porta uscita SPDIF ottico

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

2 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

4 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

* Ultra USB Power ¢ supportato su porte USB_34.

* La funzione di attivazione ACPI non ¢ supportata sulle porte
USB_34.

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori audio
dorati)
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Archiviazione

Connettore

e 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug*

*M2_2, e SATA3_5_6 condividono le corsie. Se uno di essi &
utilizzato, l’altro sara disabilitato.

¢ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2230/2242/2260/2280 fino a Gen4 x4
(64 Gb/s) (con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Renoir)**

e 1x Socket M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
di tipo M Key 2230/2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2

¢ 1 x connettore SPI TPM
¢ 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
e 2x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12 V/3 A, 36 W strip LED
¢ 2 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
¢ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* CPU_FAN2/WP_3A supporta ventole di sistemi di raffreddamento
ad acqua di potenza massima di 3 A (36 W).
¢ 5x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP e CHA_FANS5/WP sono in grado di
rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin o 4 a pin.
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)
¢ 1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimentazione
ad alta densita)
e 1 x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore alimentazione
ad alta densita)



Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certifi-
cazioni

B550 Extreme4

1 x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

1x Connettore USB 3.2 Genl tipo C pannello anteriore (supporta
protezione ESD)

1 x Dr. Debug con LED

1 x Tasto d'alimentazione con LED

1 x Tasto di ripristino con LED

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto

Supporta “Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformia ACPI 5.1

Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2.3

Regolazione variabile tensione CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, offset VIT_DDR, CPU VDD 1,8

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua,
telaio/pompa dellacqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dellacqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dellacqua,
telaio/pompa dellacqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dellacqua

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, CPU VDD 1,8V

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE

ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)
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* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

A regolazione delle imp ioni nel BIOS, lapplicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
lutilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. Loverclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai comp ti e ai dispositivi del sist Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.

86



B550 Extreme4

1.3 Impostazione jumper

Lillustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open
Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS . CMOS
Jumper a 2 pin
(CLRCMOS1) Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 20)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOSTI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire loperazione di
azzeramento della CMOS.
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Y

A

Header sul pannello del RLED®

sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag.

4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Collegare il tasto d'alimentazione,
il tasto di ripristino e I'indicatore
di stato del sistema del telaio
1,n.21) a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin definita di

seguito. Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione ¢ possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dellalimentazione sul p llo anteriore dello chassis. Il LED
é acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢ spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principalmente di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED
dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei
cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.

Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione e
alimentazione e DU,\;’JQA TY altoparlante a questo connettore.
altoparlante v |
(SPK_PLED1 a 7 pin) o 8 8 8
4
(vedere pag. 1, n. 22) f |
PLED+
PLED+
PLED-




Connettori Serial ATA3 N, = [ - Questi sei connettori SATA3
(SATA3_1: g L g supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 15) o == per dispositivi di archiviazione
(SATA3_2: :r_)l T [ 2' interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 14) E L | E trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_3: o == *M2_2, e SATA3_5_6

vedere pag.1, n. 16) i' nin :' condividono le corsie. Se uno
(SATA3_4: E L E di essi & utilizzato, laltro sara
vedere pag.1, n. 19) o= disabilitato.

(SATA3_5:

vedere pag.1, n. 17)

(SATA3_6:

vedere pag.1, n. 18)

Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori su questa

(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 26)
(USB_7_8 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)

scheda madre. Ciascun header
USB 2.0 puo supportare due

porte.

Header USB 3.2 Genl
(USB3_3_4a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Su questa scheda madre cé un
connettore. Questa basetta USB
3.2 Genl puo supportare due

porte.

Connettore USB 3.2 Genl
tipo C pannello anteriore
(USB31_TC_2 a 20 pin)
(vedere pag. 1,n. 11)

i

—/

USB Type-C Cable

E presente un connettore USB 3.2
Genl tipo C pannello anteriore
su questa scheda madre. Questo
connettore viene utilizzato per il
collegamento di un modulo USB
3.2 Genl per porte USB 3.2 Genl

supplementari.

B550 Extreme4
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Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 31)

&

GND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Questo header serve a collegare i
dispositivi audio al pannello audio

anteriore.

1. Laudio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti

nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull’header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di

controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola pompa
dell'acqua telaio
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 33)

(CHA_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 27)
(CHA_FAN3/WPa 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 28)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— o @ &

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata di
cinque connettori ventola a 4 pin
per il raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento
ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.

1 2 3 4
(CHA_FAN4/WP a 4 pin) oo
1
(vedere pag. 1, n. 13) 2 FAN_VOLTAGE
3 CHA_FAN_SPEED
(CHA_FANS/WPa 4 pll’l) 4 FAN_SPEED_CONTROL
(vedere pag. 1, n. 9)
Connettore ventola CPU ]2\épu FAN SPEED Questa scheda madre ¢ dotata
(CPU_FANT1 a 4 pin) GNP FAN_SPEED_CONTROL dj un connettore per la ventola
(vedere pag. 1, n. 3) della CPU (Ventola silenziosa)
12 3 4

a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
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Connettore ventola pompa
dellacqua CPU
(CPU_FAN2/WP_3A a

4 pin)

(vedere pag. 1, n. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
unalimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.

Connettore di

Questa scheda madre ¢ dotata di

—

alimentazione ATX da ULy un connettore di alimentazione

12V 4 OO ! ATX da 12V a 8 pin. Per utilizzare

(ATX12V1 a 8 pin) unalimentazione ATX a 4 pin,

(vedere pag. 1,n. 1) collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.

Connettore di — Collegare un alimentatore ATX a

alimentazione ATX da
12V

(ATX12V2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

He)
YN

12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione
puo essere inserita in questo
connettore con un solo

orientamento.
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Connettore SPI TPM SPI_DQ3

+3.3V
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) D“"‘C'“;

SPI_MOSI
RST#
ITPIMiPIRQ
O[O[O[O[O]O
[e)(e])[e)[e}[e)

I
| SPI_TPM_CS#
GND

(vedere pag. 1, n. 32)

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo archiviare
in modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della
piattaforma.

Collettore LED RGB

(RGB_LED1 a4 pin) 12VG R B
(vedere pag. 1, n. 29)

(RGB_LED2 a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 7)

Questi due collettori RGB
vengono utilizzati per collegare la
prolunga LED RGB, che consente
agli utenti di scegliere tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

*Fare riferimento a pagina 48 per
ulteriori istruzioni su questi due

connettori.

Header LED indirizzabili

(ADDR_LEDI a 3 pin) GND
DO_ADDR

vedere pag. 1, n. 30) vouT

(
(ADDR_LED?2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questi due header LED
indirizzabili vengono utilizzati
per collegare la prolunga LED
indirizzabile, che consente agli
utenti di scegliere tra vari effetti di
illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 49
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.



1.5 Interruttori intuitivi

B550 Extreme4

La scheda madre ¢ dotata di due interruttori intuitivi: Tasto d’alimentazione e di ripristino

che permettono di accendere/spegnere rapidamente il sistema oppure di ripristinarlo.

Tasto d’alimentazione
(PWRBTNI1)
(vedere pag. 1, n. 24)

1l tasto d'alimentazione
consente di accendere/spegnere
rapidamente il sistema.

Tasto di ripristino
(RSTBTN1)
(vedere pag. 1, n. 23)

11 tasto di ripristino consente
di ripristinare rapidamente il

sistema.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B550 Extreme4, una placa base fiable fabricada

segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
Q contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacién, la version actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta

placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que

esté utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad

de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

Placa base ASRock B550 Extreme4 (Factor de forma ATX)
Guia de instalacion rapida de ASRock B550 Extreme4

CD de soporte de ASRock B550 Extreme4

4 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

2 x separadores para sockets M.2 (Opcional)



1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Factor de forma ATX
Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

Admite los procesadores de escritorio AM4 Ryzen™ serie 3000,
3000 G, 4000 G, 5000 y serie 5000 G con zocalo AMD*

* No es compatible con procesadores AMD Athlon™.

Digi Power design

Disefio de 14 fases de alimentaciéon

AMD B550

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

4 x ranuras DIMM DDR4

Las CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse) admiten memoria sin
bufer DDR4 4733+(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0OC)/
4466(0C)/4400(0C)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/
4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0OC)/
3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

Las APU de la serie AMD Ryzen (Renoir) admiten memoria sin
bufer DDR4 4733+(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0OC)/
4466(0C)/4400(0C)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/
4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0OC)/
3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Consulte la pagina 23 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 UDIMM.

Capacidad méxima de memoria del sistema: 128GB
Admite médulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

B550 Extreme4
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Ranura de CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse)
expansion e 2 ranura PCI Express x16 (PCIE1: modo Gen4x16; PCIE3: modo
Gen3 x4)*
APU de la serie AMD Ryzen (Renoir)
e 2 ranura PCI Express x16 (PCIE1: modo Gen3x16; PCIE3: modo
Gen3 x4)*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
¢ 2x Ranuras PCI Express 3.0 x1
o Compatible con AMD Quad CrossFireX"™ y CrossFireX""
e 1x Zbcalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/BT
e Contacto 15u Gold en ranura VGA PCle (PCIE1)

Graficos e Tarjeta grifica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU
de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segun la CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria maxima
compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida maxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
¢ Compatible con HDMI 2.1 con una resoluciéon maxima de 4K x
2K (4096x2160) a 60Hz
¢ Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 2.1 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
¢ Admite HDR (alto rango dindmico) con HDMI 2.1
¢ Admite HDCP 2.3 con puerto HDMI 2.1
¢ Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 2.1
¢ Compatible con Microsoft PlayReady”

Audio ¢ 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC1220

Audio Codec)

e Compatible con audio Blu-ray Premium

¢ Admite proteccion contra sobretensiones

e DAC con SNR de 120 dB con amplificador diferencial

e Amplificador de auriculares de primera calidad NE5532 para
conector de audio del panel frontal (admite auriculares de hasta
600 ohmios)

¢ Entrada de alimentacién pura

¢ Tecnologia de unidad directa

¢ Proteccion de aislamiento de PCB



B550 Extreme4

LAN

E/S en panel
posterior

Deteccion de impedancia en el puerto de salida posterior
Capas PCB individuales para canal de audio D/I
Conectores de audio de oro

Conector de audio dorado de 15u

Audio Nahimic

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Admite el software Dragon 2,5G LAN

- Ajuste automatico inteligente del control de ancho de banda

- Interfaz de usuario sencilla visual

- Estadisticas de uso de red visuales

- Configuracion predeterminada optimizada para juegos, el
explorador y modos de streaming

- Control de prioridades personalizado por el usuario

Admite la funcion Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéaticas (ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

2 x Puertos de antena (en proteccion del panel de E/S)

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto HDMI

1 x puerto de salida SPDIF 6ptica

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

2 x Puertos USB 3.2 Gen1 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

4 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas

electrostaticas)

* La alimentacién USB ultra se admite en los puertos USB_34.

* La funcién de reactivacion ACPI no se admite en los puertos
USB_34.

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /
Entrada de linea / Altavoz frontal / Micréfono (conectores de

audio de oro)
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Almacena-
miento

Conector

e 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID 0,

RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexién en caliente*
*M2_2,y SATA3_5_6 comparten carriles. Si cualquiera de ellos estd
en uso, el otro se deshabilitard.

e 1x Zocalo Hyper M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M hasta Gen4
x4 (64 Gb/s) (con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Renoir)**

e 1xZocalo M.2 (M2_2) que admite el modulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

¢ 1 x Conector SPI TPM
¢ 1 x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
¢ 2 x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
® 2 x cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* CPU_FAN2/WP_3A admite ventilador del disipador por agua con
una potencia de ventilador maxima de 3 A (36 W).
o 5x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP y CHA_FANS5/WP se pueden detectar
automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
¢ 1 x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector de
alimentacidon de alta densidad)
¢ 1 Conector de alimentacion de 8 contactos y 12 V (conector de
alimentacidon de alta densidad)
¢ 1 Conector de alimentacion de 4 contactos y 12 V (conector de
alimentacidon de alta densidad)
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Funcion de
la BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

1 x Conector de audio en el panel frontal (15u Conector de audio
de oro)

2 x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

1 x base de conexiones USB 3.2 Genl (Admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)

1 x base de conexiones tipo C USB 3.2 Genl (Soporta proteccion
ESD)

1 x Dr. Debug con indicador LED

1 x Botén de alimentacion con LED

1 x Boton de restablecimiento con LED

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
Compatible con “Plug and Play”

Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1

Compatible con Jumper FREE

Admite SMBIOS 2.3

Multi-ajuste de voltaje de CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, desfase VI'T_DDR, CPU VDD 1,8

Deteccién de temperatura: CPU, bomba de agua/CPU,
Ventiladores de la bomba de agua/chasis

Tacémetro del ventilador: CPU, bomba de agua/CPU,
Ventiladores de la bomba de agua/chasis

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): CPU, bomba de
agua/CPU, Ventiladores de la bomba de agua/chasis

Control de varias velocidades del ventilador: CPU, bomba de
agua/CPU, Ventiladores de la bomba de agua/chasis
Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, CPU VDD 1,8 V

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)
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* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las
herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad

del sistema e, incluso, dafiar los comp y dispositivos del sist Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
resp bilidad por los posibles darios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos

(CLRCMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 20)

CLRCMOST1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacién de instalacién del sistema como, por ejemplo, la contrasenia, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacidn, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores daniard

f Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)

PLED+
P

LED-
PWRBTN#
GND

GND
RESET#

HDLED-
HDLED+

Conecte el botén de alimentacion,
el boton de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema
que se encuentran en el chasis a
esta base de conexiones segun las
asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma

Q PWRBTN (botén de alimentacion):

en la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de

forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de

1t

ion $4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de
panel frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

LED de alimentacion y base
de conexiones para la altavoz
(SPK_PLEDI1 de 7 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)

SPEAKER Conecte el LED de alimentacion
DUMMY : .
DUMMY del chasis y el altavoz del chasis a
+sv | esta base de conexiones.
[¢J[e)le)fe]
1 Q
|
PLED+
PLED+
PLED-




Conectores Serie ATA3

i
1

Estos seis conectores SATA3

N -
(SATA3_1: gl %’I son compatibles con cables de
consulte la pag. 1, n° 15) s 1=l =S datos SATA para dispositivos de
(SATA3_2: N =] [ ®, almacenamiento interno con una
consulte la pag. 1, n° 14) g g velocidad de transferencia de
(SATA3_3: P = = & datos de hasta 6,0 Gb/s.

consulte la pag. 1, n° 16) $| = ::| *M2_2,y SATA3_5_6 comparten
(SATA3_4: E E carriles. Si cualquiera de ellos esta
consulte la pag. 1, n° 19) n ==l e en uso, el otro se deshabilitard.
(SATA3_5:

consulte la pag. 1,n° 17)

(SATA3_6:

consulte la pag. 1, n° 18)

Cabezales USB 2.0 usB_PWR Hay dos bases de conexiones en

(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 26)
(USB_7_8 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 25)

esta placa base. Cada cabezal USB

2.0 admite dos puertos.

Cabezal USB 3.2 Genl Vous
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 de 19 contactos) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
(consulte la pag. 1, n° 12) oo IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Esta base de
conexiones USB 3.2 Gen1 admite

dos puertos.

Base de conexiones USB 3.2

i
—

USB Type-C Cable

Genl de tipo C en el panel
frontal

(USB31_TC_2 de

20 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 11)

Existe una base de conexiones
USB 3.2 Genl de tipo C en el
panel frontal en esta placa base.
Esta base de conexiones se utiliza
para conectar un médulo USB 3.2
Genl para puertos USB 3.2 Genl
adicionales.

B550 Extreme4
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Cabezal de audio del panel

frontal

(HD_AUDIOL1 de
9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 31)

R

GND .1
PRESENCE# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET

OUT_RET conectar dispositivos de audio al
panel de audio frontal.

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador de  ran_speep_conTroL

la bomba de agua del chasis

Esta placa base proporciona cinco

(CHA_FAN1/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 33)

(CHA_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 27)
(CHA_FAN3/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 28)

(CHA_FAN4/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 13)
(CHA_FANS5/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

4
CHFA ;;fyafiizz > conectores para el ventilador del
GND ' chasis para refrigeracién por agua
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua del chasis de
b 3 contactos, conéctelo al contacto
FAN_VOLTAGE 1-3.

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

B =
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i 12v i
Conector del ventilador dela  + Epy_FAN_SPEED Esta placa base contiene
CPU GND FAN_SPEED_CONTROL yn conector de ventilador
(CPU_FANT1 de 4 contactos) (ventilador silencioso) de CPU
(consulte la pag. 1, n° 3) b de 4 contactos. Si tiene pensando

conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector para ventilador de FAN_SPEED_CONTROL Esta placa base proporciona un
CPU_FAN_SPEED

la bomba de agua de la CPU FAN_VOLTAGE conector de ventilador de CPU

(CPU_FAN2/WP_3A de ene de refrigeracion por agua de 4

4 contactos) contactos. Si tiene pensando

conectar un ventilador de

(consulte la pag. 1, n° 5)
disipador por agua de CPU de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 10)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion s __ 5 Esta placa base contiene un

ATX de 12V ULd conector de alimentaciéon ATX de
(ATX12V1 de 8 contactos) ) DUUD1 12 V'y 8 contactos. Para utilizar
(consulte la pag. 1,n° 1) una toma de alimentaciéon ATX

de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de

que el cable de alimentacion
conectado corresponda a este
CPU y no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion
PCle a este conector.
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Conector de alimentacion —l
ATX de 12V D G
(ATX12V2 de 4 contactos) UL

(consulte la pag. 1, n° 2)

Conecte una fuente de
alimentacién ATX 12V en este

conector.
*El enchufe de la fuente de

alimentacion encaja en este

conector en una tnica direccién.

Conector SPI TPM SPI_DQ3 Este conector es compatible
(SPI_TPM_]J1 de N BE’/“"C‘T& con el sistema SPI Médulo de
13 contactos) splﬁhé?: I Plataforma Segura (TPM, en
(consulte la pag. 1, n° 32) SOOI C';E)M’PIRQ inglés), que puede almacenar de
1QIOIOIOIOIO) forma segura claves, certificados
JNEP'-TPM-CS* digitales, contrasefias y datos. Un
sPLmso sistema TPM también ayuda a
sProan aumentar la seguridad en la red,
protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la
plataforma.
Cabezales de LED RGB ] Estas dos bases de conexiones
(RGB_LED1 de 4 contactos) 12VG R B RGB se utilizan para conectar

(consulte la pag. 1, n° 29)
(RGB_LED?2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 7)

el alargador de LED RGB que
permite a los usuarios elegir entre
varios efectos de iluminacion de
LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 48 para
obtener mds instrucciones sobre

estas dos bases de conexiones.
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Cabezales de LED ,

direccionables GND

(ADDR_LEDI de DO_ADDR
VouT

3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 30)

(ADDR_LED2 de

3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

Estas dos cabezales de LED
direccionables se utilizan para
conectar el cable de la extension
LED direccionable que permite
a los usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiiarse.

*Consulte la pagina 49 para
obtener més instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene dos conmutadores inteligentes: Boton de alimentacién y botén de

restablecimiento que permiten a los usuarios encender y apagar el sistema rapidamente o

restablecerlo.
Boton Alimentacion El botén Alimentacion permite
(PWRBTN1) a los usuarios encender y apagar
(consulte la pag. 1, n° 24) rapidamente el sistema.
Boton Restablecer El bot6n Restablecer permite a los
(RSTBTN1) usuarios restablecer rapidamente
(consulte la pag. 1, n° 23) el sistema.

108



B550 Extreme4

1 BBepeHue

Brrarojapum Bac 3a mpruo6peTeHNe Hafie)KHOIT MaTeprHCKoit mratsl ASRock B550 Extremed4,
BBIITYCKAEMOI1 IOJ} ITOCTOSAHHBIM CTPOTYMM KOHTporeM Kommanuy ASRock. Ota MaTepuHckas
I1aTa 06ecrieunBaeT BeNUKOMEIHYIO IPOM3BOIUTEIHOCTD M OT/INYACTCS HAZIeKHOI
KOHCTPYKIJVeil B COOTBETCTBUY C TpeboBaHMAMY KoMmmaHuy ASRock B OTHOIEHNN

Ka4yecCcTBa U JOITOBEYHOCTN.

Ilo npmee 06HO8/IEHUS xapaKmepucmuK cucmemHoli naamuol u nPOZPﬂMMHOZO
obecneuenus BIOS codepiucumoe Hacmosiujeii 0oKymeHmau modxcem Gvimy usmereHo 6e3

npedeapumenvrozo yeéedomnenus. IIpu usmeneHuu cO0EPHUMO20 HACMOULE20 OOKYMEHMA
e20 06H0871eHHAs Bepcus Gydem docmynHa Ha eeb-caiime ASRock 6e3 npedsapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6x00uUMOCMU MeXHUHECKOU NO00EPH KU, C6A3AHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamoti, nocemurme 6e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHPOPMAULUIO 0 MOOETIU UCNONb3YeMOT
samu mamepurckoii naamvl. Ha se6-catime ASRock maksie MOKHO Hatimu camblil
nocnedHuil nepeuerv noddepucusaemvix VGA-kapm u I[T1. Be6-catim ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

* Marepunckas miara ASRock B550 Extreme4 (dpopm-daxrop ATX)

¢ Kparkoe pykoBogcTBo 1o ycranoBke ASRock B550 Extreme4

o Juck ¢ ITO mns ASRock B550 Extreme4

o 4 xaberns mepenaun gaHHbIX Serial ATA (SATA) (mpro6peTaroTcst OTHENIBHO)
e 3 BuHTa /11 CTOTOB M.2 (IprO6pPETAIOTCsI OTAENIBHO)

e 2 crorika gyt rHe3fa M.2 (pno6peTaTcs OTAENbHO)
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Dopm-dakrop ATX
MepHas nevaTHas IwiaTa (2 yHImm)

oppepsxusatorcs mporeccopbt AMD cepun Ryzen™ 3000, 3000
G, 4000 G, 5000 n 5000 G o, coker AM4*

* HecosmecTtnmo ¢ niporieccopamu AMD Athlon™,

Digi Power design

Cucrema nutanus 14
AMD B550

JIByxKananbHas namaTb DDR4

4 rae3ga DDR4 DIMM

IIIT cepun AMD Ryzen (Matisse) moamep>XuBaoT MOJY/IN
mamaT DDR4 4733+ (OC)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0OC)/
4466(0C)/4400 (OC)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(OC)/4000 (OC)/3866(0OC)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3466 (0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ¢ ECC n 6e3 ECC,
HebydepusoBaHHOI mTaMATI

Im6punHbie nporeccopbt AMD cepyun Ryzen (Renoir)
nopuepXXuBaT Moxym namaTu DDR4 4733+ (OC)/4666(OC)/
4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400 (0C)/4333(0C)/
4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000 (OC)/3866(0C)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466 (OC)/3200/2933/
2667/2400/2133 ¢ ECC u 6e3 ECC, neGydepusoBanHoit maMsaTi*

* [JononHuTebHAsE MH(pOpMaLus npescrasieHa B Crycke

coBMecTuMoit mamsATy (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)
* MakcuManbHble Togfep>kuBaeMble 9acToTbl DDR4 UDIMM cm Ha

crp. 23.
e Maxkcumanbubiii o6bem O3Y: 128 T'b
o [Tloppmepxxa mopyrneit mamaT XMP (Extreme Memory Profile)

e [losonouenusbie (15 MKM) KOHTaKTbI cioToB DIMM



Cnotbl
pacwmpeHus

Tpadpunueckasn
nopcucrema

3ByK

IIII cepunn AMD Ryzen (Matisse)
e 2 x PCI Express x16 ruesp (PCIE1L: pexxum Gen4x16; PCIE3:
pexxum Gen3 x4)*
In6pugusie nporeccopsr AMD cepun Ryzen (Renoir)
e 2 x PCI Express x16 ruesp (PCIE1L: pexxum Gen3x16; PCIE3:
pexxum Gen3 x4)*
* Iopiep>KMBAIOTCA B Ka4eCTBe 3arpy304HbIX SSD-amcky Tumna
NVMe
e 2 cmora PCI Express 3.0 x1
o Tloppmepxxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™
e 1 cnor M.2 (xmrou E) pa mopyna WiFi/BT tuma 2230
¢ [losonoyenHbie koHTakThl pasbeMa VGA PCle (PCIE1) 15u

e Bcrpoennbiit Bupieoamanrep AMD Radeon™ cepun Vega B
nponeccopax APU cepun Ryzen*
*®akTnyeckas NOfIepKKa 3aBUCUT OT IIpoLieccopa
e DirectX 12, nukcenbHble meaepsl 5.0
e O6wmit 06beM namsTyu o ymondanuo 2 I'b. [lognepxnBaercst
MaKCUMaJIbHbII 00muit o6beM mamsatu go 16 I'b.
* [l MakcuManbHOro obuiero o6bema mamsty 16 I'b Tpebyercs
YCTaHOBUTD CUCTEMHYIO TAMATH eMKOCThI0 32 I'B.
e Tlopnep>xxka HDMI 2.1 ¢ MakcuMaibHBIM paspeneHneM fo 4K x
2K (4096x2160) mpu 60 Iy
o Tlomnepxusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) gepes mopr HDMI 2.1
(tpebyercs coorsercrBytommit HDMI-MonuTop)
¢ Iloapep>XmuBaeTcs pacIIMpPEHHbIA IMHAMUYECKII [1aTla30H
(HDR) B pesxxume HDMI 2.1
¢ Tloppepxuaercss HDCP 2.3 yepes mopr HDMI 2.1.
o Iloppeprxka BbIBOAA Bupeo ¢ paspernennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noptr HDMI 2.1
¢ Tloppeprxka Microsoft PlayReady”

® 7.1-KaHa/lbHBII 3BYK BbIcOKoOI1 yeTkocTu HD Audio ¢ 3ammroit
naHHbIX (aygmoxonek Realtek ALC1220)

¢ Iloppepxka Premium Blu-ray Audio

e 3ammTa OT NepenajoB HANPsKEHNA B 3MeKTPIYECKOI CeTn

e IJAII c otHouenyem curHan/urym 120 ob ¢ auddepennnanbHbIM
ycunuTenem

e IlepsoxmaccHblit ycunutenb NE5532 fijist rapHUTYpBI Y
ayimopasbeMa Ha IlepejjHeil maHemy (OoAIep>KIBAITCA
TapHUTYPBI C conpoTuseHneM 1o 600 Om)

o CrabunusupOBaHHbI BXOJ MUTAHNA

e Texnonorns Direct Drive

¢ Jlsonupyrouiee SKpaHUPOBAHNE TI€YATHOIA TI/IAThI
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LAN

TbinoBble
nopTbl BBOAA-
BbiBOAA

OmpepeieHne COMpOTUB/ICHNSI HATPY3KI, IIOAK/IIOYEHHOI K
BBIXO/IY Ha 3a/fHEl [TaHe/N

Ort/ie/bHBIE C/IOM MIEYATHOI TI/TATHI /1A JIEBOTO ¥ IIPABOTO
ayIMOKaHa/IOB

I[To3onmo4yeHHbIe KOHTAKTHI ay/I1I0OPAa3hEMOB

ITosonouennsIit aynuopasbem (15 MKkM)

Aynno Nahimic

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 M6/c

Dragon RTL8125BG

[Monnepxxa I1O Dragon 2,5G LAN

- YipaBiieHue IpOIyCKHOI CIOCOOHOCTBIO C MHTE/IEKTYaIbHOM
ABTOHACTPOJKON

- Harmsaguelit yo6HBIIT IT01b30BaTeIbCKII HHTEP(eIic

- Harnapuas cTaTycTyka MCIOMb30BAHUSA CETH

- OnTuMM3MpOBAaHHAsA HACTPOIIKA IO YMOTYAHNUIO TApaMeTPOB
Wrpa, bpaysep u PexxuMoB moTOKOBOII nepegadn

- HacrpamBaemoe nonb3oBaresieM yrpaB/ieHue O4epeHOCThIO

IToppepxuBaeTcst mpobysxpeHe mo JIBC

MornHnesalyTa 1 3aIUTa OT 37IEKTPOCTATIIECKIX Pa3pATOB

Iopnepxusaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az

Ioppep>xusaerca PXE

2 aHTEHHBIX IIOPTa (Ha ITaHe/IN C IOPTaMI BBOJIA-BBIBO/IA)

1 mopr PS/2 st MbIIn/K/iaBuaTy bl

1 nopr HDMI

1 onrtuyeckmit Borxoq SPDIF

1 mopr USB 3.2 Gen2 Type-A (10 ['6ut/c) (c 3ammroii ot
9/IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PsLOB)

1 mopt USB 3.2 Gen2 Type-C (10 I'6ur/c) (c 3aupmroit ot
9/IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PsIOB)

2 mopros USB 3.2 Genl1 (c 3ammToit OT 37€KTPOCTATUYECKIX
paspsimoB)

4 mopta USB 2.0 (¢ 3ammToii OT 37IeKTPOCTATIIECKIX Pa3psfiOB)

* @y mutanus depes USB (Ultra USB Power) moppepsknBaercst

Ha noptax USB_34.

* Oynkuus npobyxaenns ACPI He mofgep>KuBaeTcsi Ha MOPTax
USB_34.

1 mopt JIBC RJ-45 ¢ nnpukaropamu («AKTUBHOCTD/
Coepnrenne» 1 «CKOPOCTb»)

Paszvembl HD Audio: teuiosie AC / nentpanbHas AC /
cabBydep / muHeitnbIi1 BX07 / pponTanbHbie AC / MuKpohoH
(110307109€HHbIE KOHTAKTBI)
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3anomu-
Haowume

ycTponcTBa

Pasbembl

e 6 mopra SATA3 co cKOpOCTBIO Ilepeiaun JaHHbIX 6,0 [out/c,
nopaepsxka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ, AHCI n
«TOPAYETO MOAKTIOYEHMA».*

* O6uue kaHanst M2_2, u SATA3_5_6. Ec/in ncrionb3yercst OfuH n3
9TUX [IBYX C/IOTOB, BTOPOII Oy/eT OTK/TI0UEH.

e 1 cnor Hyper M.2 (M2_1), noppepxuBaetcs Mogynb M.2 PCI
Express Tumna 2230/2242/2260/2280 ¢ xmrouom M no Bepcun Gend
x4 (64 T6ur/c) (c Matisse) wiu Gen3 x4 (32 ['6ur/c) (c Renoir)**

e 1xcnor M.2 (M2_2), mopaepxusaet Moaynb M.2 SATA3 tuma
2230/2242/2260/2280/22110 ¢ IpOITyCKHOI CIOCOOHOCTBIO
6,0 T'ont/c m momyns M.2 PCI Express o Bepcun Gen3 x2
(16 TéuTt/c)**

** TTopmep>KMBaOTCA B KaueCcTBe 3arpy30uHbIX SSD-ayckn tumna
NVMe
** TlopnepskuBaercs kommnektT ASRock U.2

e 1 konopka SPI TPM

¢ 1 KONOfIKa CBETOAMOLHOTO MIHAMKATOPA IUTAHNUA U KOPITYCHOTO
IVHAMIKa

® 2 KONOAKY /1A IOAK/II0ueHNs cBeToguonnoit RGB-noncserku
* Tlopep>KkuBaeTcs CBeTOAMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIIHOCTBIO 710 36 BT)

® 2 KOJIO[KM aIpeCyeMOli CBETOIMOIHO ITOCBETKI
* Tlopaep>KkuBaeTcs CBeTORMOAHASA IeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIIHOCTBIO 710 15 BT)

e 1 paspeM fyis BeHTMIATOpa oxnakaerns 11T (4-KOHTaKTHbII)
* PazbeM Ipo1[eCCOPHOTO BEHTU/IATOPA IIOAAEP)KMBAET BEHTU/IATOD
¢ morpeb/sieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

* 1 pasbeM [ BEHTUIATOPA MU BOJIHON OMIIBI BOJSTHOTO
oxnaxerns LIT (4-KoHTaKTHbIN) (CMapT-peryaaTop CKOPOCTH
BEHTIIATOPA)

* CHA_FAN2/WP_3A nopiep)kuBaeT BEHTUIATOP C HOTPeb/IsieMbIM
TOKOM He 6ornee 3 A (36 Br).

® 5 pasbeMsbl I KOPIYCHOTO BeHTW/IATOPA W/IV BOJHON IIOMITBI
(4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-PEryIATOpP CKOPOCTY BEHTUIATOPA)

* Pazbem fi/1 KopIryca KOPITyCHOTO BEHTM/IATOPA MV BOJHOM
[IOMIIBI TIOfIfiepXKMBAeT BEHTUIATOP C IOTPeO/IsIEMBIM TOKOM He
6omnee 2 A (24 Br).

* Ins paswemos CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_
FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/WP nu CHA_FAN5/WP
aBTOMATIYECKM OIPeNIeAeTCs TUII IIOAK/TII0YeHHOTO BEHTU/IATOPA:
3- yn 4-KOHTAKTHBII.

¢ 1 24-koHTaKTHBIX pasbeM muTaHyss ATX (BbICOKOIIOTHBII
pasbeM MUTAHA)

® 1 pazpem nuTaHusA 12 B (8-KOHTaKTHBIN pagbeM MUTAHUA
BBICOKOJI IVIOTHOCTIA)

® 1 pazpem nuTaHuA 12 B (4-KOHTaKTHBIN pasbeM MUTaHUA
BBICOKOI1 T/IOTHOCT)
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MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opypoBa-
HUA

OnepaynoH-
Hble CCTeMbl

CepTuduka-
yumsa

1 ayamopasbeM sl IepeHeit aHe/ (I1030/I04eHHbIe KOHTAKThI
ayfopasbema, 15 MKM)

2 xomozku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) (c 3amuroit ot
9NIEKTPOCTATUYECKIX Pa3PsLOB)

1 xomopka USB 3.2 Genl (2 mopta USB 3.2 Genl) (c saumroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKUX Pa3psLOB)

1 xonopka mopra USB 3.2 Genl tuma C Ha nepegHeii manenu (c
3QIUTOI OT 9/IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PsI0B)

1 Dr. Debug ¢ napuxaTopom

1 KHOIIKa IIUTaHUA C I/IH,[[I/[KaTOpOM

1 kHOIKa cOpoca C MHAUKATOPOM

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopzep>xkoit rpagirdeckoro nHrepdeiica
Tonmeprxka texuonorun «Plug and Play»

CoBMeCTMMOCTb C yIpaBjIeHneM sHepromnorpebnenem mo ACPI
5.1

Tonpneprxxa dynkiym JumperFree

Topnepxusaerca SMBIOS 2.3

Perynmuposka nanpsxenuii LIIT, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, cmemienne VI'T_DDR, CPU VDD 1,8

Konrponb Temnepatypsr: Bentunarop LI1; Beatunarop umm
nomna BogsaHoro oxnaxaenus 1IT; Benrunarop mwim nommna
BOJIAHOTO OX/TaXK/IeHMA KOpITyca

Taxomerp: Benrunarop LIT; BentunAaTop mmm nomma

BOfiAHOTO oxnaxennd LI, BeaTunaTop uay nomna BoAHOTO
OXJTaKeHMA KOpIyca

Becurymnas paboTa (¢ aBroMaTH4Y€eCKOil PerympOoBKoOil CKOPOCTI
BpallleHNs B 3aBUCUMOCTH OT Temueparyps! LIIT): Beutmarop
LIT; Bentunarop mnm nomna BopsAHoro oxnaxaenus 1T
BeHTunATOp MM OMIIa BOJIAHOTO OX/IaXK/IeHMA KOpITyca
Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Bentunarop LT
BenTunarop nny nommna BopsHoro oxnaxaenus HII;
BeHTI/ITIﬂTOp VI TIOMIIA BOJSAHOTO OX/TAXKACHUA Kopnyca
KonTponp Hanpsokenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, HanpsxeHue sazpa
III, VDDCR_SOC 1I1, DRAM, VPPM, VDD 1,8 B IIIT

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHast)

FCC, CE
Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heo6xommum 610K nnTaHms,
cooTBeTCTBYoIMI crannapTy ErP/EuP)
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i1 UHP ueti 06 U30eUL MOKHO 03HAKOMUMbCA Ha 8e0-caiime: http://www.asrock.com

Credyem yuumvLéam, 4rmo paszon npoueccopa, 6KnoHas usmererue Hacmpoex BIOS,
npumerenue mexronozuu Untied Overclocking u uc Hue uHcmp paszona

UMDLX IPOU3BO0, i, conpsiiceH ¢ onpedesieHHvIM puckom. Paszon npoyeccopa
MOdHem CHU3UMb CMAGUILHOCHb CUCMEMbL UL 0ajce NPUBECUL K NOBPENOEHUIO ee
KOMNOHeHmos u ycmpoiicme. Paszon npoueccopa ocyusec a

Ha cobc i puck u 3a co6c i cuemn. Mol He Hecem 0MBemcmeeHHoOCb 3a

803MOXKCHBLIL yuiepO, 6bI36aHHDLLL PA3ZOHOM NPOLUECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open
ITepembryxa copoca 3amkHyTa: COpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS

2-KOHTaKTHas
(CLRCMOS1) PasomkuyTa: ITo ymonuanuio

HepeMbIuKa
(cm. cTp. 1, Ne 20)

CLRCMOSI ucnonssyercs pis yaanenus ganaeix CMOS. B mamaru CMOS copeprxarcs
TaKle JaHHbIC O HaCTpOﬁKe CUCTEMBI, KaK CUCTEMHBIN I1aposib, faTa, BpeM:A U ITapaMeTpPbl
HACTPOIIKY cHCTeMblL. YTOObI COPOCUTD 1 OOHYIUTD ITAPAMETPBI CUCTEMBI Ha HACTPOMKI
1o yMO)'I‘{aHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE B]/I]'IKY 3 PO3ETKI, a 3aTEM
KOJIITAYKOBOJ1 IIepeMBIUKOil 3aMKHMTe KOHTaKkThl Ha CLRCMOSI Ha 3 cexyHpbI.

ITocne copoca HacTpoexk CMOS He 3a6yzbTe CHATD KOJIITIAYKOBYIO TlepeMbIuKy. [Tpn
HeobxoumocTy copocuts HacTpoitk CMOS cpasy noce o6nosenus BIOS cuavana

IIepesarpysuTe CUCTEMY, @ 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIIBIOTEP Tepes cO6pOCoM HaCTpOeK
CMOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CUCTEMHON
njare

Pacnonosxcentvie Ha cucmemnoii niame konooku u paseemvt HE A67510MCs nepembiukamu.

A HE ycmanasnueaiime Ha smu Kom00KU U pa3vembl NepemMbluKu-KOMnauky. Yemanoska
nepemblueK-KOINA1K08 Ha IMu KONOOKU U PA3bEMbL MOJIE 6bI36aMb HEYCMPAHUMOE
1nospexcOenie CUCEMHOLL NLAMbL.

Konopka cucremMHoimn INopknrounTe pacrono>xeHHbIe
Ha KOpITyce KHOTIKY IUTAHM,
KHOIIKY Ilepe3arpysKu 1

VHIMKATOP COCTOAHMA CUCTEMbI

TaHenm

(9-xonrakrtHast, PANELI)
(cm. cTp. 1, Ne 21)

K 9TO KOJIOJIKE B COOTBETCTBUI
C Ha3HAYEHMEM KOHTAKTOB,

TIpUBeleHHbIM HinKe. Ileper
TOK/II0YeHeM Kabereit
OITpefieNiTe IONOKUTENbHBIN 1
OTPUIIATE/IbHBIN KOHTAKTBI.

PWRBTN (xHonka numanus):
TooxmioueHue KHONKU NUManus, PACNON0NeHHOI Ha nepedHetl nanenu xopnyca. Moo
Hacmpoumb Cﬂ0C06 BbIK/TIOYEHUS CUCeMbl npu Haxcamuu KHONKU NUMmMaHus.

RESET (xnonxa c6poca):

Ilodkniouerue kHonKu c6poca, pacnonoieHHoll Ha nepedreil nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobvlL nepe3anycmumo KOMnbIOmMep, ecu OH 3a8UC U HOPMATbHDLIL
nepe3anycx Heso3MoxHceH.

PLED (ceemo0uo0nviii UHOUKAMOP NUMAaHUS CUCEMbL):

Ilodkniouerie UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACNOTIONEHHO020 HA nepeoHeil naHenu Kopnyca.
Ceemoduodnvlii uHouKamop zopum, K020a cucmema pabomaem. Kozda cucmema
HAXo00umcs 6 pesxcume oxcudanus S1/83, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema naxooumcs 6
pedxrcume oxcudanust S4 unu viknouena (S5), c6emoduod He zopum.

HDLED (ceemo0uo0Hbiii uHOUKamop pabomvt jecmrozo 0UcKa):

Ilodkntouerie c8emodu00H020 UHOUKAMOPA PABOMbL HEeCHK020 OUCKA, PACHOTIONEHHO20 HA
nepedreti nanenu. CeemoduoOHvLil UHOUKAMOP 20pUM, K020a HeCMKULL OUCK BbLNONHAEM
CHUMDbIBAHUE U 3ANUC OAHHDLX.

Ilepednss narenv mosxcem Gvimp pasHoti Ha pastvix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
PACNOONCEHDL KHONKA NUMAHUS, KHONKA NePe3anyckd, UHOUKAMOp NUMAanus, uHOUKamop
pabombt secmKo20 Oucka, Ounamux u m.o. IIpu nooxkawo4eHuu nepedHeri naenu Kk Mot
K07100Ke NodKatoUAlime NPo6oda K COOMEEMCIMEYIOUUM KOHMAKMAM.

Komogka cBeTOIMOIHOTO SPEAKER IIpennasHavyeHa /i MOAK/IIOUEHNA

DUMMY
MHAMKATOPA IUTaHUA U DUMMY CBETOAMOJHOTO MHAMKATOPA
IMHaMMKA KOpITyca +5V MUTAHUA U IMHAMUKA KOPITyCa.
(7-xonraktHas, SPK_
PLEDI1) ! |
(cm. cTp. 1, Ne 22) PLED+ |

PLED+

PLED-
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Pasbembl Serial ATA3 o~ = [ - 9T mecth pazbemon SATA3
(SATA3_1: g g IIpe/IHa3HAYEeHbI /71 IOJK/TI0YeH M
cm. cTp. 1, Ne 15) S E &S kaberneit SATA BHyTpeHHUX
(SATA3_2: * e 3aIIOMIHAIOIIVIX YCTPOVICTB /I
oM. cTp. 1, Ne 14) g :S_:’ nepesaun JAHHBIX CO CKOPOCTBIO
(SATA3_3: b 1l 8 110 6,0 T6/c.

oM. ctp.1, Ne 16) © = = @ * O6uue KkaHanbel M2_2, n
(SATA3_4: 2 2 SATA3_5_6. Ecin ucnionbayercs
cm. cTp.1, Ne 19) g L] L g OJIVIH U3 3TUX JIBYX CIOTOB, BTOPOII
(SATA3_5: 6yneT OTKITIOUEH.

oM. ctp.1, Ne 17)

(SATA3_6:

oM. cTp.1, Ne 18)

Konopxu USB 2.0 UsB_PWR Ha maTepuHcKoii aTe nMeeTcs

(9-xonrakTtHast, USB_5_6)
(em. cTp. 1, Ne 26)
(9-xonrakTHas, USB_7_8)
(em. cTp. 1, Ne 25)

nBe konmoxgku. Kaxkzas konmopka
USB 2.0 nogaepXuBaer JBa IopTa.

P
USB_PWR
Konogxu USB 3.2 Genl Vbus Ha MaTepmHCKOI I1aTe MMeeTcs
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-KoHTaKTHAS, IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ opHa Komozka. dta Kojopka USB
IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_3_4) " o maresse 3.2 Genl nopepxxuaer aBa
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(M. cTp. 1, Ne 12) pipuion o nopra.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

1

Komnonka st mopra

USB 3.2 Genl Type C na
nepeHert maHenmn
(20-konTakTHas1, USB31_
TC_2)

(em. cp. 1, Ne 11)

i

—/

USB Type-C Cable

Ha marepunckoit mare
TpelycCMOTpEeHa OffHa KOMIOAKA /it
nopra USB 3.2 Genl Type C na
nepefHelt maHemn. JTa KOIoKa
UCIIONIB3YeTCA J1A HOAK/TIOYeHNA
monynsa USB 3.2 Genl ¢
TOTIONTHNTELHBIMY TTOPTaMIU

USB 3.2 Genl.
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AyamoKosnofKa nepeHei

naHem

(9-KOHTaKTOB,

HD_AUDIO1) !
(cm. cTp. 1, Ne 31) J_SENSE

K

GND
PRESENCE# Ita KOJIO[Ka ITpefHa3Ha4YeHa /11
MIC_RET B
OUT_RET NOOKIIOYEHNA ayANOYCTPOUCTB K

TiepefiHelt ay/[oa e,

1. Ayduocucmema 6bicok020 paspeutenuss no00epicusaent GyHKUUIO pacnosHasanus
pasvema, Ho 07151 € NPABUNLHOL PAGOMIbL HEOOX00UMO, UMOBbL NPOBOD naHeU
Kopnyca noddepsxuéarn nepedauy cuenanos HDA. Vincmpyxuuu no ycmanoske
cucmembl CM. 6 IMOM PyKOBOOCHIBE U PYKOBOOCHIBE HA KOPHYC.

2. Ilpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC'97 nodxmouume ee k ayouokonooke nepedrei

naHenu, KaK yKasaHo darnee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITooknouume nposoo 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 0715 ayouonamenu
8v1c0K020 paspeutenus. ITpu ucnonviosanuu ayouonarenu AC’97 ux nookmouams He
HYHCHO.

E. Ymo6vt akmusuposamv nepednuii MukpooH, nepeiidume Ha exknaoky FrontMic
nanenu ynpaenenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume
(Ipomxocme 3anucu).

Pasbembl 7151 BEHTUIATOPA  FAN_SPEED_CONTROL 4+ JlaHHaA cuctemHas mmara

VIV TIOMIIBI BOJSTHOTO CHFA ;;f\'faf:zz ; OCHallleHa MATHIO 4-KOHTAaKTHBIMU

OXJIOXKJIEHNs KOopITyca GND ! paspeMaMy BEHTUIATOPOB JIJIst

(4-xouraktubiit CHA_ CUCTEMbI BOJSTHOTO OXJIQXK/IeHUSL

FAN1/WP) KOpITyca. 3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY

(cMm. cTp. 1, Ne 33) BOJIAHOTO OX/TAXK/IEHMA KOpITyca
ClIelyeT MOZIK/II0YaTh K KOHTaKTaM

(4-xonrtaktHbIt CHA_ GND 1-3.

FAN2IWP) e

(em. cTp. 1, Ne 27) FAN_SPEED_CONTROL

(4-xonrakTHbII CHA_

FAN3/WP)

12 3 4

(cm. cTp. 1, Ne 28)

(4-xonTtaktHbIit CHA_

FAN4/WP)

(M. cTp. 1, Ne 13)
(4-xonTtakTHbII CHA_
FAN5/WP)

1 GND
2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

(M. cTp. 1, Ne 9)
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Pazpem BEHTU/IATOpA dra MaTepUHCKaA I1aTa cHabKeHa

12V
CPU_FAN_SPEED

oxJIaX/eHus nporeccopa  GND FAN_SPEED_CONTROL 4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM JJLs
(4-xonrakra, CPU_FANI1) MasomyMsAmiero seutunAaropa LI
(em. cTp. 1, Ne 3) 1234 Ecnu BbI cOOMpaeTech MOAKITIOYNTD

3-KOHTaKTHbIJ BEHTUIATOP
OXJIXKTIEHNS TIPOLIECCOopa,
MOJIK/II0YAIATE €r0 K KOHTAKTaM
1-3.

PasbeM 14 BeHTUIATOPA FAN_SPEED_CONTROL JlaHHas MaTepMHCKas I1aTa
CPU_FAN_SPEED

VIJII TIOMITBI BOIAAHOT O FAN_VOLTAGE

OCHalleHa 4-KOHTaKTHBIM
oxnaxxgenns 1I1 Pa3beMOM JIsl CUCTEMbI BOJISIHOTO
(4-xonTtakTHbII CPU_
FAN2/WP_3A)

(em. cTp. 1, Ne 5) LITT cremyeT mOAK/IIOYATD K

oxnmaxjennus 1I1. 3-KoHTakTHYIO
CHCTeMY BOJITHOTO OX/IaXK/IeHIS

KOHTaKTam 1-3.

Pazbem muranms ATX
(24-xontakra, ATXPWR1)
(em. cTp. 1, Ne 10)

OTa MaTepMHCKas MIaTa
OCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM
pasbemom muranus ATX. Yto6bt
JCIONMb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbeM nutanna ATX,
TIOJIK/TIOYNTE €TO BIO/Ib KOHTAKTa 1

¥ KOHTaKTa 13.

Paspem mmranna ATX 12 B 8 5 Ora MaTepMHCKas I/1aTa CHabKeHa
(8-konTakTOB, ATX12V1) URRWw 8-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM IIUTaHUA
(em. cTp. 1, Ne 1) NN ATX 12 B. Yto6bI UCIIONMH30BATH

4-KOHTaKTHBIii pa3beM NUTAHNA
ATX, nogko4ure ero BIoib
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanne! Yéegurech, 410

MO K/TIOYEHHbIIT Kabenb MMTaHus
npenHasHaden ana LI, a ne pus
Bupeokaprbl. He mogxnroyaiite
kxabenp nuranua PCle x stomy
pasbemy.
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Pazpem nutanus ATX 12 B
(4-xonrakroB, ATX12V2)

(em. cTp. 1, Ne 2)

L0
U

K mannomy paspemy
MOAK/II0YAETCSA MICTOYHMK IIMTaHUA
ATX 12 B.

*PasbeM OT 6/10Ka MUTaHUSA
HOICOEIMHACTCA K 9TOMY PasbeMy
TOJIBKO B OJ{HOJ1 OpMEHTALVIN.

konopka SPI TPM SPI_DQ3 10T pasbeM obecrednBaeT
+3.3V
(13-xonTtakTHast, SPI_ Duw HopfepxKy cucteMpl SPI Trusted
TPM_J1) i Platform Module (TPM), koTopas
(cm. cTp. 1, Ne 32) | em_PiRa Croco6Ha 06ecrneynTh HaIeXKHOE
OJO]O[OO[O]O! M
ololojololo XpaHeHe KI4ert, InppoBbIx
S!—‘LTPMJ:S# cepTudUKaTOB, MAPOTIE U JAHHBIX.
GND
RSMRST# Cucrema TPM Takxe mOBBIIIIAET
SPI_MISO "
SPI_CSO YPOBEHb CeTeBOI 6e30IMacHOCTH,
SPI_DQ2
3aluIaeT [udposse
neHTH(UKATOPBI 1 0becrednBaeT
LIe/TOCTHOCTD T/1aT(OPMBI.
Konomku s ] At e Komomku st RGB-
TIO/IK/TIOUEeHIST 12VG R B TIOZICBETKM CITY>KarT JIA

cBetommnomuoit RGB-
MOJICBETKIU.
(4-xonraktHas, RGB_
LED1)

(em. cTp. 1, Ne 29)
(4-xonrakTHas, RGB_
LED2)

(em. cTp. 1, Ne 7)

TIOZIK/TIOYEHNS YIIMHUTETBHOTO
kabens ceeroguongHoit RGB-
IIO[ICBETKI, KOTOPasi MO3BOJISIET
peannsoBaTh pas/IMyHble CBETOBbIE
3¢ dexTsr.

Buumanmne! Kareropmyeckn
3anpeuaeTcs NOFKIIYATh Kabens
ceetopmonHoit RGB-nmoxcBeTKn

C HapyllIeHNeM HOMAPHOCTH, TaK
KaK 9TO MO>KeT IPUBECTH K ero
TIOBPEX/eHNIO.

* [lomonmHNTeNbHBIE CBEIEHMS

00 MCIIO/Tb30BAHNUM STUX ABYX
KOJIOIOK CM. Ha CTp. 48.
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Konopxu agpecyemoit
CBETOMOHOI MOJCBETKI
(3-xoHTakTa, ADDR_
LEDI1)

(em. cTp. 1, Ne 30)
(3-xonrakTa, ADDR_
LED2)

(em. ctp. 1, Ne 8)

GND
DO_ADDR
vouT

OTu iBe KONMOAKM JI/IS1 affpecyeMoit
CBETOJIMOJHOI TIOfICBETKI

CITy>KaT JUIA IOfK/TI0OYeHILS
YWIMHUTETBHOTO Kabers
aJipecyeMoii CBETOAMOTHOI
MOJICBETKM, KOTOpas IO3BOJIAET
peanu3oBaTh pasNyHble CBETOBbIE
3¢ dexTsr.

Bunmanne! Kareropmaeckn
3ampenaeTcs NOJKIIYATh Kabens
aipecyeMoii CBETOAOTHON
TOJCBETKM C HapyLIeHeM
TONAPHOCTH, TAK KaK 3TO MOKET
TIPUBECTH K er0 MOBPeKAEHIIIO.

* JIoNIONHNATEIbHBIE CBENeHUS 00
VICTIO/Tb30BAHUY 3TON KOMTOIKY CM.
Ha cTp. 49.
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1.5 CmapT-nepekntoyatenu

Ora MaTe€pUHCKas IJIaTa OCHallleHa IBYMs CMapT-NE€PEK/II0YaTeIAMN: Kuomka nntanms
U KHOITIKa c6p0ca, IIpeaHa3HavY€HHbIE /I 6bICTpOI‘0 BKJTIOY€H 51/ BBIK/TIOYEHUST CYICTEMbI

uam c6poca mapaMeTpoB CUCTEMBI.

KHomnka nuranus KHomka nuTaHns npegHasHadeHa
(PWRBTN1) Wist GBICTPOrO BKIIFOYEHMS 1

(cm. cTp. 1, Ne 24) BBIK/TIOUEHMSA CUCTEMBI.

Kuormxa copoca Knorka cbpoca mpenHasHaueHa
(RSTBTN1) i GBICTPOTO Tepe3arrycka

(cm. cTp. 1, Ne 23) CUCTEMBI.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa-mae ASRock B550 Extreme4, uma placa-mae confidvel
produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes a

esta documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a
lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa Mae ASRock B550 Extreme4 (Fator de Forma ATX)
¢ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock B550 Extreme4

e CD de Suporte da ASRock B550 Extreme4

* 4x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

e 2 x Porcas autdnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoria

Formato ATX
PCB 20z de Cobre

B550 Extreme4

e Suporta Desktop processadores AMD AM4 soquete Ryzen™ série

3000, 3000 G, 4000 G, 5000 e 5000 G*

* Nio compativel com processadores AMD Athlon™.

Digi Power design

Design com 14 fases de alimentagao
AMD B550

Tecnologia de meméria DDR4 de dois canais
4 x Slots DIMM DDR4

CPUs série AMD Ryzen (Matisse) suporta DDR4 4733+ (OC)/

4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/4333
(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(OC)/3866(OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/

2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria sem buffer*

AMD Ryzen série APUs (Renoir) suporta DDR4 4733+ (OC)/

4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/4333
(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/

2400/2133 ECC & nio-ECC, memoria sem buffer*

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

* Por favor consulte a pagina 23 para suporte de frequéncia méxima
DDR4 UDIMM.

Capacidade méxima da memoria do sistema: 128GB

¢ Suporta médulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)

Contato em Ouro 15y nos slots DIMM
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Slot de

expansao

Graficos

Audio

CPUs AMD séries Ryzen (Matisse)

2 x Slot PCI Express x16 (PCIE1: modo Gen4x16; PCIE3: modo
Gen3 x4)*

AMD Ryzen série APUs (Renoir)

2 x Slot PCI Express x16 (PCIE1: modo Gen3x16; PCIE3: modo
Gen3 x4)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

2 x Slots PCI Express 3.0 x1

Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT
Contato em Ouro 15p no Slot PCle VGA (PCIE1)

AMD Radeon™ Integrado Série Vega Graficas na Série Ryzen
APU*

* Suporte atual pode vairar por CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoria compartilhada
max suporta até 16GB.

* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de memoria

de sistema instalado.

Suporta HDMI 2.1 com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.1 (E necessério
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDR (High Dynamic Range — Ampla Faixa Dinadmica)
com HDMI 2.1

Suporta HDCP 2.3 com Porta HDMI 2.1

Suporta reprodu¢ao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 2.1
Suporta Microsoft PlayReady”

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
audio Realtek ALC1220)

Suporte dudio Blu-ray superior

Suporta Protegdo de Sobretensio

120dB SNR DAC com amplificador diferencial

Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de Audio do
Painel frontal (suporta fones de ouvido de até 600 Ohms)
Ligacao Pura

Tecnologia de drive direto

Blindagem de isolamento PCB
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LAN

E/S do
painel
posterior

Sensor de impedéncia na porta externa posterior
Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L
Fonres de Audio Gold

Conector de Audio de Outro 15p

Audio Nahimic

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Suporta Software Dragon 2,5G LAN

- Ajuste Inteligente de Controle de Largura de Banda

- IU Visual Facil de Usar

- Estatisticas de Uso de Rede Visual

- Configuragao Padrao Otimizada para Modos de Jogo,
Navegador e Transmissao

- Controle de Prioridade Personalizado do Usuario

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Prote¢ao de Relampago/ESD

Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

Suporta PXE

2 x Portas de Antena (no Escudo do Painel I/O)

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta HDMI

1 x Porta de saida SPDIF dtica

1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Prote¢ao ESD)
1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protecdo ESD)
2 x Portas USB 3.2 Genl1 (Suporta Prote¢io ESD)

4 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegdao ESD)

* Energia Ultra USB é suportada nas portas USB_34.

* Néo hd suporte para a fungdo de despertar ACPI em portas
USB_34.

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone (Entradas de
Audio Gold)
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Armazena-
mento

Conector

¢ 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suportaRAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHC e Conexio a Quente*
*M2_2, e SATA3_5_6 compartilham vias. Se qualquer um deles
estiver em uso, o outro serd desativado.
¢ 1xsoquete Hyper M.2 (M2_1), suporta M Key tipo médulo
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s) (com
Matisse) ou Gen3 x4 (32 Gb/s) (com Renoir)**
¢ 1xsoquete M.2 (M2_2), suporta chave M tipo
2230/2242/2260/2280/22110 médulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e
moddulo M.2 PCI Express até Gen3 x2 (16 Gb/s)**
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagdo
** Suporta Kit ASRock U.2

e 1 x Plataforma SPI TPM
e 1xLED de alimentagdo e Cabegote de Autofalante
* 2 x Cabecotes de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W
¢ 2 x Cabegotes LED Enderegaveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do maxima 1A do ventilador (12W).
¢ 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* CHA_FAN2/WP_3A suporta o ventilador de refrigerador a agua de
3A méximo (36W) poténcia do ventilador.
¢ 5x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP e CHA_FAN5/WP podem detectar
automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
¢ 1x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de
alta densidade)
¢ 1x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
¢ 1x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
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Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

1 x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15p)

2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢ao ESD)

1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegdo ESD)

1 painel frontal do tipo C USB 3.2 Genl Header (Suporta
Prote¢ao ESD)

1 x Dr. Debug com LED

1 x Botédo de energia com LED

1 x Botdo de Reset com LED

AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI

Suporta “Plug and Play”

ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar

Suporta jumperfree

Suporte SMBIOS 2.3

Multi-ajuste de tensao de CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, VI'T_DDR Offset, CPU VDD +1,8

Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de 4gua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, CPU VDD 1,8V

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)
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* Para obter informagées detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos comp tes e dispositivos do seu si Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Nio nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo

overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é

colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se néo for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) Abrir: Padrao

Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.° 20)

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do sistema
na configuragdo padrio, desligue o computador e retire o cabo de alimentagio, utilizando
em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS]1 durante 3 segundos. Por favor,
nao se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap06s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar
o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

A

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de
sistema

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 21)

Ligue o botdo de alimentagao,

o botéo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo
com a descri¢ao abaixo. Observe

0s pinos positivos e negativos
antes de conectar os cabos.

PWRBIN (Botio de alimentagao):
Conecte o botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializa¢do para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado
de suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar

seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos
correspondem de forma correta.

LED de alimentagio e SPEAKER Conecte o LED de alimentagéo do
Cabecote de Autofalante DUMD,\;Jy i chassi e o autofalante do chassi a
(SPK_PLEDI1 de 7 pinos) +5V este cabegote.
(ver p.1, N.2 22)
]
> |
PLED+
PLED+
PLED-
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Conectores série ATA3 ~ =] [ - Estes seis conectores SATA3
(SATA3_1: g g suportam cabos de dados

ver p.1, N.° 15) & =L =] &5 SATA para dispositivos de
(SATA3_2: < K E armazenamento interno com uma
ver p.1, N.° 14) g | g taxa de transferéncia de dados de
(SATA3_3: o ==l v até 6,0 Gb/s.

ver p.1, N.° 16) ol vy *M2_2, e SATA3_5_6
(SATA3_4: E | E compartilham vias. Se qualquer
ver p.1,N.2 19) o == um deles estiver em uso, o outro
(SATA3_5: sera desativado.

ver p.1,N.2 17)

(SATA3_6:

ver p.1, N.2 18)

Plataformas USB 2.0 UsB_PWR Ha dois cabegotes nesta placa-

(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 26)
(USB_7_8 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 25)

mae. Cada suporte USB 2.0 pode

suportar duas portas.

P
USB_PWR
Plataforma USB 3.2 Genl vous Hé um cabegote nesta placa-mae.
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 de 19 pinos) IntA_PA_SSRX- maressexe  Este suporte USB 3.2 Genl pode
IntA_PA_SSRX+ GND
(ver p.1,N.212) anD maps s suportar duas portas.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

USB 3.2 Genl Tipo C USB 3.2 Genl Tipo C nesta placa
(USB31_TC_2 de mae. Este cabecote ¢ utilizado

20 pinos) para conectar um modulo USB 3.2
(ver p.1,N.o 11)

Painel Frontal Cabegote Ha um Painel Frontal Cabegote
[T

Genl a portas adicionais USB 3.2

—
Genl.

USB Type-C Cable
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Suporte de audio do painel

frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 31)

]

GND . N .
PRESENCE# Este suporte destina-se a conexao
MIC_RET

OUT_RET dos dispositivos de daudio no

painel de dudio frontal.

1. O Audio de alta definigdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso
manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com 0s passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagio”.

Conectores de chassi e
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.2 33)

(CHA_FAN2/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.2 27)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(ver p.1, N.° 28)

(CHA_FAN4/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.2 13)

(4-pin CHA_FAN5/WP)
(ver p.1,N.29)

FAN_SPEED_CONTROL Esta placa mae fornece conectores
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

de ventoinha chassi com cinco

RS

4-Pin de resfriamento a dgua.

Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeracdo a 4gua
de chassis de 3 pinos, por favor,

conecte-o0 ao Pino 1-3.

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

W =
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Conector da Ventoinhada  +12v
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.23)

12 3 4

CPU_FAN_SPEED
GND FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mée inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de
CPU_FAN_SPEED

bomba de dgua CPU FAN_VOLTAGE
(CPU_FAN2/WP_3A de

4 pinos)

(ver p.1,N.°5) 12 3

FAN_SPEED_CONTROL

4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da CPU
de refrigeragdo a 4gua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragdo a dgua
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.° 10)

Esta placa-mae inclui um conector
de alimentagao ATX de 24

pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao 8

de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)

(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um conector
de alimentagao de 12V ATX de

8 pinos. Para utilizar uma fonte

de alimentagdo ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forc¢a conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de forga PCle a este

conector.
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Conector de alimentagao —
de 12V ATX D U
(ATX12V2 de 4 pinos) U D

(ver p.1,N.22)

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagio de forga ATX
12V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagdo se encaixa neste
conector apenas em uma

orientagao.

Plataforma SPI TPM sp1.bas
(SPI_TPM_]J1 de 13 pinos) D“'gfzspl -
(ver p.1, N.2 32) RST#
| TPM_PIRQ
O]O]O[OJO[O]O]
1[[Qlolololo[0
| SLLTPMJ}S#
GN
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Este conector suporta um sistema
com SPI Médulo de Plataforma
Confiavel (TPM), que pode
armazenar com seguranga chaves,
certificados digitais, senhas e
dados. Um sistema TPM também
ajuda a melhorar a seguranga

de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade
da plataforma.

Cabecotes de LED RGB
(RGB_LEDI de 4 pinos) 12VG R B
(ver p.1, N.° 29)

(RGB_LED2 de 4 pinos)

(ver p.1,N.27)

Estes dois cabegotes RGB sao
usados para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que permite
aos usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagao LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 48 para

mais instrugdes sobre estes dois

cabegotes.
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Cabegotes LED
Enderecaveis
(ADDR_LEDI1 de 3 pinos)
(ver p.1, N.° 30)
(ADDR_LED?2 de 3 pinos)
(ver p.1,N.° 8)

1
GND
DO_ADDR

VOUT

Esses dois cabecotes LED
Enderecdveis sio usados para
conectar o cabo de extensio de
LED Enderegavel que permite que
os usudrios escolham entre varios
efeitos de iluminagdo de LED.
Atengdo: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 49 para obter
mais informagoes sobre esta

plataforma.
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1.5 Interruptores inteligentes

A placa-mae tem duas chaves inteligentes: Botdo Liga/Desliga e Botdo Reset, que permite

aos usudrios rapidamente ligar/desligar o sistema ou reiniciar o sistema.

Botéo de alimenta¢do O Botio de alimentagdo permite
(PWRBTN1) @ aos usudrios ligar/desligar o

(ver p.1, N.2 24) sistema rapidamente.

Botédo Reset (Reiniciar) O Botao Reset permite aos
(RSTBTN1) @ usudrios reinicializar o sistema
(ver p.1,N.223) rapidamente.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock B550 Extreme4, niezawodnej plyty gléwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakoéci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,

Q zawartos¢ tej dokumentacji moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
Jjakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na
stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty gléwnej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu
uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock,
mozna takze pobrac listg najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

* Plyta gléwna ASRock B550 Extreme4 (Wspotczynnik ksztattu ATX)
e Skrdcona instrukeja instalacji ASRock B550 Extreme4

e Pomocnicza ptyta CD ASRock B550 Extreme4

¢ 4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

e 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

e 2 x gniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Wspotezynnik ksztattu ATX
PCB z 2 uncjami miedzi

Obstuga procesoréw serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000,
3000 G, 4000 G, 5000 i 5000 G*

* Brak zgodnosci z procesorami AMD Athlon™.

Digi Power design
Sekcja zasilania 14 Power Phase Design

AMD B550

Technologia pamigci Dual Channel DDR4

4 x gniazda DDR4 DIMM

Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstuga niebuforowanej
pamieci DDR4 4733+(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/
4466(0C)/4400(0C)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(OC)/3600(0C)/
3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC*

Seria APU AMD Ryzen (Renoir) z obstuga niebuforowane;j
pamieci DDR4 4733+(0C)/4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/
4466(0C)/4400(0C)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(OC)/3600(0C)/
3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC*

* Sprawdz liste obstugiwanej pamigci na stronie internetowej ASRock

w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strong 23 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB
Obstuga moduléw pamigci Extreme Memory Profile (XMP)
15y poztacane styki w gniazdach DIMM
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Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Audio

Procesor serii AMD Ryzen (Matisse)

2 x gniazda PCI Express x 16 (tryb PCIE1: tryb Gen4x16; PCIE3:
tryb Gen3 x4)*

Seria APU AMD Ryzen (Renoir)

2 x gniazda PCI Express x 16 (tryb PCIE1: tryb Gen3x16; PCIE3:
tryb Gen3 x4)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

2 x gniazda PCI Express 3.0 x1

Obstuga AMD Quad CrossFireX"™ i CrossFireX"™

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
15u poztacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIEL)

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU

serii Ryzen*

* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Pamie¢ wspotdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamie¢
wspdldzielona obstuguje do 16GB.

* Maksymalna pamie¢ wspéldzielona 16GB wymaga zainstalowania

32GB pamieci systemowe;j.

Obstuga HDMI 2.1 z maks. rozdzielczoécig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.1 (Wymagany monitor zgodny
2 HDMI)

Obstuga HDR (High Dynamic Range) z HDMI 2.1

Obstuga HDCP 2.3 z portem HDMI 2.1

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 2.1
Obstuga Microsoft PlayReady®

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio Realtek
ALCI1220)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

120dB SNR DAC ze wzmacniaczem réznicowym

NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla ztacza
audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do 600 Om)

Pure Power-In

Technologia Direct Drive

Ekranowanie izolacji PCB
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LAN .

Tylny panel o
Wejscia/ 0
Wyjscia U

Wykrywanie impedancji na tylnym porcie wyjscia
Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L
Pozlacane gniazda audio

15u poztacane ztacze audio

Nahimic Audio

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Obstuguje oprogramowanie Dragon 2,5G LAN

- Inteligentne automatycznie regulowane sterowanie
przepustowoscia

- Graficzny, przyjazny dla uzytkownika interfejs

- Graficzna statystyka wykorzystania sieci

- Optymalizowane ustawienia domy$lne dla gier, przegladarki i
trybow transmisji strumieniowej

- Ustawiane przez uzytkownika sterowanie priorytetami

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/

ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

2 x porty anteny (na ostonie panelu Wejscia/Wyjscia)

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x port optycznego wyjscia SPDIF

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

2 x porty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

4 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

* Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB_34.

* Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach USB_34.
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1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Gloénik tylny / Centralny / Basy / Wejscie
liniowe / Gloénik przedni / Mikrofon (Pozlacane gniazda audio)
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Przechowy-
wanie

Zlacze

* 6 xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1 i
RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug*

* Sciezki wspoltdzielone przez M2_2 i SATA3_5_6. Jezeli ktorakolwiek

z nich jest uzywana, pozostala zostanie wylaczona.

¢ 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen4x4
(64 Gb/s) (z Matisse) lub Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Renoir)**

¢ 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu

2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

** Obstuga ASRock U.2 Kit

1 x zlycze gtdwkowe SPI TPM

¢ 1xdioda LED zasilania i ztacze gtéwkowe gloénika

* 2 x zlycza gléwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36 W

¢ 2 xadresowalne zfgcza gléwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

¢ 1 x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

¢ 1 x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* CHA_FAN2/WP_3A obstuguje wentylator ukladu chlodzenia
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 3A (36W).

¢ 5 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).

* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP i CHA_FAN5/WP moze automatycznie
wykrywa¢, jedli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.

* 1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX (ZIacze zasilania Hi-Density)
¢ 1x 8 pinowe 12V zlacze zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)

¢ 1x4 pinowe 12V zlacze zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)
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Funkcja
BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Certyfikaty

1 x zlacze audio na panelu przednim (15 poztacane ztgcze audio)
2 x zlacza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x zlacze gléwkowe USB 3.2 Genl typu C (Obsluga
zabezpieczenia ESD)

1 x Dr. Debug z dioda LED

1 x przycisk zasilania z diodg LED

1 x przycisk resetowania z diodg LED

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI

Obstuga “Plug and Play”

Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

Obstuga bezzworkowa

Obstuga SMBIOS 2.3

Wiele regulacji napiecia CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, VIT_DDR Offset, CPU VDD 1,8 V

Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, CPU VDD 1,8 V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
FCC, CE

Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)
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* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

A

Nalezy pamigtac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z regulacjg
ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnosé systemu

lub nawet powodowac uszkodzenie komp tow i urzgdzen systemu. Powinno to zostaé
zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane

przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usunigcie danych z
z pamieci CMOS pamieci CMOS
(CLRCMOSI) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domy$lne

(sprawdz s.1, Nr 20)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamigci
CMOS obejmuja informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOSI. Nalezy pamigtac, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usunigcie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomic system, a nastgpnie wylaczy¢ go.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtowkowe i inne zlacza

Whbudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
A nad tymi ztgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi
i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zkacze gldwkowe na panelu e . Do tego zlacza gtéwkowego mozna
systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 21)

podlaczaé przycisk zasilania,
przycisk reset i wskaznik stanu

systemu na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej. Przed

podtaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowaé sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

Q PWRBIN (Przycisk zasilania):

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic¢ komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podtgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4

lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gléwnie

sktada sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza glowkowego modutu
panelu przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat
przewodow i pinow.

Dioda LED zasilania i ztacze SPEAKER Podlgez to tego ztacza gléwkowego

DUMMY
glowkowe glosnika DUMMY | diode LED zasilania obudowy i
(7-pinowe SPK_PLED1) e | glosnik obudowy.
(sprawdz s.1, Nr 22) .

o |
PLED+
PLED+

PLED-
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ZYacza Serial ATA3 ~ = [ - Te sze§¢ ztaczy SATA3 obstuguje
(SATA3_1: 2 2 kable danych SATA dla

sprawdz s.1, Nr 15) & =l =& zewnetrznych urzgdzen pamieci z
(SATA3_2: :| ] :’)| szybkoscig transferu danych do 6,0
sprawdz s.1, Nr 14) E | E Gb/s.

(SATA3_3: o =l=o * Sciezki wspétdzielone przez
sprawdz s.1, Nr 16) oy M2_2i SATA3_5_6. Jezeli
(SATA3_4: E E ktorakolwiek z nich jest uzywana,
sprawdz s.1, Nr 19) e ==l pozostata zostanie wylaczona.
(SATA3_5:

sprawdz s.1, Nr 17)

(SATA3_6:

sprawdz s.1, Nr 18)

Zkacza gtéwkowe USB 2.0 Use_PWR Na tej plycie gtéwnej znajduja

(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 26)
(9-pinowe USB_7_8)
(sprawdz s.1, Nr 25)

sie dwa zlacza glowkowe. Kazde
zfacze gtdwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Zkacza gtéwkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe USB3_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 12)

Vbus.

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Na tej plycie gtéwnej znajduje sie
jedno zlacze gléwkowe. To ztacze
gtowkowe USB 3.2 Genl moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Zlycze gtowkowe Genl
USB 3.2 typu C panelu
przedniego

(20-pinowe USB31_TC_2)
(sprawdz s.1, Nr 11)

-

USB Type-C Cable

Na tej plycie glownej dostepne jest
jedno ztacze gtowkowe Genl USB
3.2 typu C panelu przedniego. To
z1acze gléwkowe jest uzywane

do podtaczania modutu USB 3.2
Genl dla dodatkowych portéw
USB 3.2 Genl.
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Zkycze glowkowe audio
panelu przedniego

(9-pinowe HD_AUDIO1)

(sprawdz s.1, Nr 31)

R

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

To zlacze glowkowe stuzy do

podlaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidlowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonac instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu glowkowym

audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uzi

ie (GND) do uzi

ia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzqg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podigczaé dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

ZYacza wentylatora pompy

wodnej obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1/WP)

(sprawdz s.1, Nr 33)

sprawdz s.1, Nr 27)

—~ o~ o~ ~

sprawdz s.1, Nr 28)

sprawdz s.1, Nr 13)

—~ o~ o~ ~

sprawdz s.1, Nr 9)

4-pinowe CHA_FAN2/WP)

4-pinowe CHA_FAN3/WP)

4-pinowe CHA_FAN4/WP)

4-pinowe CHA_FAN5/WP)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia pie¢

4-pinowych ztaczy wentylatora

obudowy chtodzenia wodnego.

Jesli planowane jest podlaczenie

3-pinowego wentylatora

chlodzenia wodnego obudowy,

nalezy go podlaczy¢ do pinéw 1-3.

Ztacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

GND

+12v
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlgcze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podiaczenie

3-pinowego wentylatora CPU,

nalezy je podlaczy¢ do pindw 1-3.
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ZYacze wentylatora pompy
wodnej CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP_3A)

(sprawdz s.1, Nr 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chlodzenia

wodnego CPU. Jesli planowane
jest podiaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do pinéw
1-3.

Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 10)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podiaczyc je
wzdhuz pinu 1 i pinu 13.

Zkacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlacze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podiaczyc je
wzdluz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PCle.

ZYacze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 2)

L0
U]

Podlacz do tego zlacza zasilacz
ATX 12V.

*Wtyczka zasilacza pasuje do tego
zt3cza tylko w jednym kierunku.
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Ztacze gtowkowe SPI TPM sPI_Da3
+3.3V
13-pi PI_TPM_J1 Dumm
( X pmowe SPL- - ) CL'ZSP\ MOSI
(sprawdz s.1, Nr 32) RSTH
|TPIM,P|RQ
OJO]O[OO[O]O!
] (e][e][e][e])(e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND

RSMRST#

To zlacze obstuguje system

SPI Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac klucze, certyfikaty
cyfrowe, hasta i dane. System
TPM pomaga takze w zwi¢kszeniu

SPIMISO zabezpieczenia sieci, ochronie
SPLoas cyfrowych danych osobowych
i zapewnieniu integralnosci
platformy.
Z¥acza gtowkowe LED RGB Te ztacza glowkowe RGB
(4-pinowe RGB_LED1) 12VG R B s3 uzywane do podlaczenia

(sprawdz s.1, Nr 29)
(4-pinowe RGB_LED2)
(sprawdz s.1, Nr 7)

przedtuzacza LED RGB, ktéry
umozliwia uzytkownikom wybér
sposrod roznych efektow swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace tych
dwoch ztaczy gtowkowych nalezy

sprawdzi¢ na stronie 48.

Adresowalne ztgcza ;
gtéwkowe LED GND
. DO_ADDR
(3-pinowe ADDR_LED1) VouT
sprawdz s.1, Nr 30)

(
(3-pinowe ADDR_LED?2)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Te dwa adresowalne zlgcza
glowkowe sg uzywane do
podlaczenia adresowalnego
przedtuzacza LED, co umozliwia
uzytkownikom wybor sposréd
réznych efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
* Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 49.
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1.5 Inteligentne przetaczniki

Plyta gléwna ma dwa inteligentne przelaczniki: Przycisk zasilania i przycisk resetowania

umozliwiajg uzytkownikom szybkie wigczanie/wylaczanie systemu lub resetowanie

systemu.

Przycisk zasilania
(PWRBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 24)

Przycisk zasilania umozliwia
uzytkownikom szybkie wigczanie/

wylaczanie systemu.

Przycisk resetowania
(RSTBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

Przycisk resetowania umozliwia
uzytkownikom szybkie

resetowanie systemu.
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(1 5o]A] 2 ¥ &% UL A FTFAH Fe o
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2
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2
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-‘?—ailolaol—’-._‘— 2
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(1301, 30 W &5
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1 1ZC&IC

ASRock B550 Extreme4 ¥ V' —R—REIBE W T HEHDNESTTWVE T, ASRock D
BT B U2 e B E O FTHIE SN TR E T BNz ME LA Z Ikt
i ZADD BN T H—< AR £ T,

DANRIE T EERUICEETZEDNDHDET, COY =27 )VDANKICEE D74
Alcid, B EN/eN—2a213, T157%< ASRock DU 7 VA FPSAFTESLD

IC7EDE T, SO —R— RICHT 2B A5 R — R B G Gicid, CEH D
ETINS DO TDFEMIEIRZ . Yt D DL 751 FTEHEL/ZE s ASRock DT 7
1 FTl, BHTD VGA /17— RHBL T CPU Vih—h—E ZEIc 5 FE 9, ASRock V.
Y1k http://www.asrock.com.

Q NP —R—FDfLFkE BIOS V7 MUz T IFEHENSCEN D BT84, CDOXY =27 )V

1.1 Ny Tr—JDRAR

* ASRock B550 Extremed X' —HR—R(ATX 7+ —LT77%—)
e ASRock B550 Extreme4 717 A2V AL—)VHAR

* ASRock B550 Extreme4 Y "R—h CD

e 4x VTV ATA (SATA) T—2r—T )V (AT 3>)

* 3xM2 Vv hHRL K7 vay)

e 2xM2 V7Y INHARYRAT (FTvay)
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1.2 fthk
T3k o ATX TA—LT7HR
Tx+—L e 24V AD—4L PCB
CPU * AMD AM4 V77 ks Ryzen™ 3000, 3000 G, 4000 G, 5000 35K T

5000 G Y V—XT A7 by 77 At vy —IcH it *
* AMD Athlon™ & HH#EIEHOES Ao
o FIRVERRE
o 14 BTz — R

FyTHyk ¢ AMD B550

*EY o 7 a7 )VF %> %)L DDR4 ATV HKHE

¢ 4xDDR4 DIMM A bk

* AMD Ryzen ' —X CPU (Matisse) (&, DDR4 4733+(OC)/
4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(OC)/4400(0C)/4333
(OC)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(OC)/3866(OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/
2400/2133 ECC BEXUIE ECC. 72\ 77— RAEBVITHIGL
Fg*

* AMD Ryzen U —X APU (Renoir) |&, DDR4 4733+(0C)/
4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/4333
(OC)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/
2400/2133 ECC BEXUIE ECC. 72\ 77— RAEBVITHIGL
Fg*

* BN DL TIE, ASRock V2 7 H A D AEY —HR—h—
SHRUTLIZE W, (http://www.asrock.com/)

* DDR4 UDIMM i KA R— NS DWW T 23 R—I 7251
LTL7EELY,

o VATLAEYDRAKA R 128GB

¢ Extreme Memory Profile (XMP) AEVEY 21— )UK G LE S

e DIMM A MC 150 d—)VRa> 27 e

i

I

\
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$E3EAOY R AMD Ryzen 2')—2X CPU (Matisse)

G57149%9
A

F—TaF

2x PCI Express x16 A1 I (PCIEL: Gendx16 &— I, PCIE3:
Gen3x4 E—F)*

AMD Ryzen 2V —X APU (Renoir)

2 x PCI Express x16 AHw I (PCIE1: Gen3x16 &— I, PCIE3:
Gen3x4 E—F)*

@7 A& LT NVMe SSD 1 Hf it

2 x PCI Express 3.0 x1 A

AMD Quad CrossFireX™ & CrossFireX™ &4 R—h

1xM2 V7w (F—E), %17 2230 WiFi/BT Y2 —)UIC
POINY

VGA PCle A1 MZ 15p I—)V RV 27 M- (PCIEL)

AMD Radeon™ Vega U —R%'57 v A% Ryzen ¥V —R
APU ITHif *

*FEOYR—ME CPUICK > TEEZENHOET

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
HHAEVZT T4V R TR 2GB ICRESN TOE T Ikt
HAEVIE 16GB EFTHIELET,

R A ATY DY 16GB DY E1E. 32GB DV AT LAEUMNA Y
A= LENTOEFNERDEE A,

HDMI 2.1 77/ 12— his e KRGS 4K x 2K (4096x2160)
@ 60Hz

HDMI 2.1 IR—hCA =)W T T T4 —T 75— (12bpo).

xvYCC, BLUT HBR(FHE Y M L—bA—7F 7)) I3 it (HDMI
THEEZRZ—DHETT)

HDMI 2.1 DEXAF v 7L > (HDR) ICH G

HDMI 2.1 JR— kT HDCP 2.3 IZXf ity

HDMI 2.1 ;R— T 4K Ultra HD (UHD) FEIC RIS

Microsoft PlayReady” {5 i

7.1 CHHD F—7 ¢4, a7V 77733 /& (Realtek
ALCI1220 A—T A a—Fv7)

TLIT LT IN—LA A =T P R—}h
YIRS

SNR [t 120dB @ DAC GEH) 7 > TH5#R)

Ty SRV A =T A TR 2 NE5532 LI 7 LNy R
2w b7 7 (K 600 Ohms ETODN\Y Rty MR

Pure Power-In (K27 /30 —AY/)

BAVLINRSAT T/ —

PCB ffifg> — )V R
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LAN

Y7INZRIV
/0

o U7HIIR—RNIBIFEAE—K 2 AH]
o R/ILA—T 1A F > )VAHEA] PCB LAY
o I—WRA=FuATvvs

o 15pd—)VRA—F oA TRTR

e Nahimic A —7 ¢4

e 25 F /¥ k LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
¢ Dragon RTL8125BG
* Dragon 2.5G LAN V7 F U 7ICHI S
- AN — M E1 2 )R
- RGN T UL
- BT VIR MY — Il RE S
=L TP AN =T E—RESIcEgEbE NI T
TV
- AP H AR A R KBTI
e Wake-On-LAN (VA7 > TG
o B/ EEXUNE (ESD) IRAEIHIS
o TXIVF—ZIROKNA—T v b 802.3az Y R—h
e PXE ZHHR—h

e 2x T VT R— Hl/o /w\/w—zb R

¢ 1xPS2XTUR [ F— RiR—F

e 1xHDMI ;R—h

e 1x )% SPDIF /1R —

e 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A R—h (10 Gb/s) (FHEESUALE (ESD)
{RHITHIS)

* 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C K—1 (10 Gb/s) (F#FEXUKE (ESD)
{RHITHIS)

e 2xUSB 3.2 Genl *R— |k (FFEEXUNTE (ESD) FRAEICHTIL)

e 4xUSB 2.0 A— I (FEXUNE (ESD) LRAEICHTIL)

* Ultra USB Power ("7)L k< USB 787 —)1Ci& USB_34 R—hk F T
SHELET,
*ACPI 72— 7 T H&HEIX USB_34 R—MIUIHSLTVER A,

e LED {& 1 xRJ-45 LAN ;K—h (ACT/LINK LED & SPEED LED)

e HD A—T1ATv w7 U7 AE—H— | v/ Z— [ INZ ]
FAVAY | TAY NAE—=H— | XA (D—IVRA—T 1A
Yv7)

169



170

ArL—Y

aAXRIR

* 6xSATA3 6.0 Gb/s 237X RAID (RAID 0, RAID 1,RAID 10),
NCQ. AHCI BXU kY b7 7 BEREIC G *

*M2_2 & SATA3_5_6 &L —ZHHALET LI N RMEHEIN
TWREEE MO 1 DIERNIC D ET,

* 1xHyper M2 V7w (M2_1). 52K Gend x4 (64 Gb/s) T TD
M Key Z A7 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express €/ 1— )l
(Matisse D E)FE 7213 B K Gen3 x4 (32 Gb/s) (Renoir D)
ISR **

e 1xM2V7 vk (M2_2).M Key ZA7 2230/2242/2260/2280/
22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s £ 12— )L L 5 K Gen3 x2 (16 Gb/s)
ETD M.2 PCI Express €2 —)UICH it **

o7 227 & LT NVMe SSD IS Hf )i
> ASRock U.2 & M HHS

e 1xSPITPM N\ X —

o 1xIF LED LA —H— v & —

e 2XRGBLED N\ & —

Bt 12V/3A.36W £TD LED AR w FISHIG

e 2x 7KLY )V LED N\ & —

&t 5V/3AL15W £TD LED AR w TS

e 1xCPUTZ7raAxIR(4EY)
*CPU 77V AT ZIIEK 1A (12W) DES0D CPU T 7 /S Ht
JELET,

e 1xCPU/ UA—Z—RY T T7>AXTRZUEY)(RAX—+T7

> R HIE)

* CPU_FAN2/WP_3A I35 K 3A (36W) DH 1D T A—2—07—F
—ICHRLE T,

o 5x VY= [ UA—R—RKT T AXT R4 EY) (RAR—

77 2RI

X — | T ==K T T 7 NIRK 2A 24W) DD
F—R—T—F =G LET,
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP 35X T CHA_FAN5/WP I3 3 ¥ E 7z
F 4B T7 U BMERIN TR 0ES D EHEIRHTEET,

o 1x24 ¥V ATX ORI Z—Ox 7 Z(EEEEFR IR T Z—)
o 1x8 YV 12V ERIARTZ(FEEERIARTZ)

o 1x4Y¥Y 12V ERIARTZ(FEEERIRTZ)
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o 1x 7OV IRRIA—T oA AT Z (I5p A=)V A —F 1%

Trw)
e 2xUSB 2.0 \w&—(4 D0 USB 2.0 R— MIH)E) GEreESUK
% (ESD) {RFEICHIS)

e 1xUSB3.2Genl \wZ—(2 DD USB 3.2 Genl K—MMIHFJE)
(FESRE (ESD) (H#EITHIE)

o 1x 71V R SHIVEAT CUSB 3.2 Genl & — (FrEE4U
# (ESD) RIS

¢ 1xDr. Debug,LED {1} &

e 1xEHFRZV LED [ &

e 1xUty bRV LED f&

BIOS &E o AMI UEFI Legal BIOS, GUI ) K— M &
o [ TS5 7V RT LA )Y R—1
e ACPI51HEMIDD 2 AU T v TANY B
o VxS —=TV—EHR—k
e SMBIOS 2.3 ' R—Fh
e CPU,CPU VDDCR_SOC.DRAM,VPPM,VTT_DDR %7+ k.
CPU VDD 1.8 &LV F %

N—FJx o JAfE T 5 CPULCPU/ UA—R—KRV T v — ]
TEZS— I —B—RT T
o J7URIAA—R CPU,CPU/ UA—R—KRT Tv— )
I —B—RT T
o #5577 (CPUIREICIE> T Y — 7 7 VS 7 H T
#): CPU, CPU/ U+ —Z—KRV T v — | T —&—RY
I
o Ty OVFHERIR: CPU, CPU/ WA —R—RY T,
IN— | TA—=BR—R ST
o FFIFREMH +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC,
DRAM. VPPM, CPU VDD 1.8V

(0] * Microsoft® Windows® 10 64-bit

E&"&"
EI-I‘I

FCC.CE
* ErP/EuP Ready (ErP/EuP XIS EERHHGEEE M ET )
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* RELEANC DO T, Gt 7Y F e B FEE 0, http://www.asrock.com

A

BIOS AED#s. 7> 2 A RA—/N—2 0w 72/ O — D Y — RS — 7 DA —
IN—=2w )=V E R G A—/N—oay 2icid, —E DV ET
DTCCHELEE A —IN—20 00T BES AT APRLEICIESID, SR TFADT
SIR—R S RRTINA ZHMHET B CEDBDFE T, T EHR DB TIToT/EEN B
#H Tl A —N—2 O IIC L BHHRDEHTIE A D RET DT TEITEE N,
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13 JvVIN—ERE

COATANE, V¥ I—DRENTEERLUTOET, Vv /S —F vy THE I
ToTWVBE Vv =3[ a—k T, Vv —Frw I B E > TV RN
BEIE. Vv —E A —T 1 T9,

- W

Short Open
CMOS 7V 7% /78— a—hk: CMOS DIUT
(CLRCMOS1) F—T FTFIVE

2BV TR —
(p.1.No. 20 ZIR)

CLRCMOSI1 &, CMOS DT —2%Z7V7F 5N TEET,CMOS DT —HITl,
VAT LSAT =R, HA R AT LREI ST AR =G E DT AT L e
WHEENE T IHELTC T IHIVRNREICT AT LISTGA—=2—F )y T Bl
& av¥a—2—0&EFEZY)0, BRI F2RE v —Fry T2 AEHLT
CLRCMOS1 DEIC 3 B a—hLET.CMOS 27U 7 Lic#kid. Fv >/ 8—Frvy
TEEOINT D% SN NEINCLUTLIZE VG BIOS 27w 75—~ %, CMOS %71
7 BAENBHNE RN AT LERE L, ZNh5 CMOS ZVT 773> tT
IRy RE I LTLIEE L,
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1474V R—ROANYR—EART4

A

AUIR—=FNY X =, AR T RE % 2 IN—"TlEHDE Ao CNENY X =L TR T X
1E % 278 —F 4y TR IR N TLIEE DNV X —BL TR T RIS 7> 75—
Faw T BE, Y —IR— FICHPHRGHIEEC 5 EHBHVET,

VAT LISy B — pLeo. EFR 2 2L, R %2
(9 ¥/ PANEL1) Uty kU, FidDEVED YT
(p.1.No. 21 B#) ST VA=Y DVAT LA
T—RAAERT Y T T2 DNy
> A=ty b LET T —T V%
HDLED* gL EIciE . ErD+E—
IR D TLIZEW,

PWRBTN (iR 2>)
S =R SR IV D EEPFAR XN L TLIEX 0 BIRAR X Z LT, S X T A
2371292 kR ETEET,

RESET(VEvFRx2):

S Y= STV DYy FRZANCHHEL TLSIES 0 A B2 =R =T =X
720, B DR 2 T CE L VBAICIE, Dy RRZEHIL T, I B —&—
Z B LE T,

PLED (X7l LED) :

S =R SRIVDFEPFR T —RRA > 2 —Z— It U TLIEX V0 SR TLE
(B0, LED 25AT LE T, S X7 LHY $1/53 R —TIRREDIF AL, LED I3 5%
FETE T, XTI S4 AV —TIRREE 21 8 A7 (S5) D& ZIcid, LED i34 7T,

HDLED )N\—FFRZ4 7727 ¢E 7 LED) :
SR NRIVDIN=R RS 47 75 7 €T LED IC#Ht L TLIEE 0 /N —RF
FAT DT =R G HRD E AL FE AR, LED (33415 DET,

HIET/ SRV THA N S =N ko TR B & DB DE T, Fillli/ SFIVES 2 —)b
(¢ BICEPAR 2 Uty MR XA B LED,)N— R RZ 1772717 LED, R '—
D=7 ED SR EINE T, > —> DRl SFIVE D 2— )V E DN X —Z ki
BIEICIE BIRDE|D 4 TE, B2 DFID S THIELSEHL TV E 2D TS
72E0,

B LED & A —7— SPEAKER 3y — I LED &V v — A
Ay R— Iviv E—h—% TONy X —ICHE
(7 ¥ SPK_PLED1) sV | | LTLIEEW,
(p.1.No. 22 ZHR) ; olololo

b |

PLED+
PLED+
PLED-
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i
i

U7V ATA3 AT R

N5 6 DD SATA3 ART X —

~ -
(SATA3_1: gl gl 1. 52 6.0 Gb/s DT —RHini%
p.1.No. 15 Z#) & =l &S HETHEARL—IF A R
(SATA3_2: ;. = [ $| D SATA 7—2r—7 )V 7%
p-1.No. 14 i) E E F—FLET,

(SATA3_3: o ==l o *M2_2 & SATA3_5_6 &L —
p-1.No. 16 Zi{) ool oy Wy EHALET, WEFNAMER]
(SATA3_4: = g EhTOREAE. Mo 1)
p.1.No. 19 Zi®) e == HEINC DTS,

(SATA3_5:

p.1.No. 17 2k

(SATA3_6:

p-1.No. 18 i)

USB 2.0 N\ & — Use_PwR CORYP—AR—FiZiE 220D

(9 ¥/ USB_5_6) AN X—HEfFENTOE T %
(p.1.No. 26 Zl|) USB 2.0 N X —(%,2 DDR—
(9 ¥ USB_7_8) Y R—FTEEXT,

(p.1.No. 25 Z[|) P-
USB_PWR

USB 3.2 Genl "X — veus ZOXYP—R—RIZiE 1 DD
(19 ¥/ USB3_3_4) e ssm fOIOk i ro s AN\ X —INEFFENTVEY, T
(p.1.No. 12 &) SOl re s D USB 3.2 Genl N A 13,2

B S DOR—F2YR—FTEET,
Tay SRV EALT C By CovY—A—FEhiddaoo

T

USB 3.2 Genl w4 —
(20 ¥/ USB31_TC_2)
(p.1.No. 11 ZR)

—/

USB Type-C Cable

Tay ’SFRIVAAT CUSB 3.2
Genl \YA—HHOEF, D
A A —IE JBAN USB 3.2 Genl
AR—FHIC USB 3.2 Genl &
Va— )V ki BT dICE
INET,
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Ty SRIVA—T A GNERE&E‘QCRES TONYZ—F 70y b —T 0
Ny R — ‘ Toure AIRFIUCA—TUATINA A
(9 ¥ HD_AUDIO1) ololol o EHETB12HDEDTT,
S LR
(p.1.No. 31 ZIR) M Tourz 1
J_SENSE
OuT2_R
MIC2_R
MIC2_L

]

1L NATA T4 =523 =T G vy o2 2 Y R—FLTOETH IELL

BERET B 72801, > —2 DI IV T AV —Y HDA Y R— R L T2 EHW
FTY, BIEODI T LEROITZIC0E, St DY =2 TN BE P>+ —> D~
Za T IDITRICHES TL/EE 0,

AC'97 A —T 4 AINZIVEAEIH G B EICIE RDR 70 7°C, Hifi/ Sk vd—7 124
NYE—ITIROHFTTEZ N,

A. Mic_IN (MIC) Z MIC2_L I##t LE T

B. Audio_R (RIN) # OUT2_R IZ, Audio_L (LIN) % OUT2_L IC# LE T,

C. 77—X (GND) %7 —X (GND) Ic##i L &9,

D. MIC_RET & OUT _RET &, HD A4 —7 ¢ A/ N2 )VEIH T, AC'97 A —T A7 3%
IVTIFENS 2P T BB EHDEC Ao

E. 702 hADHEGENCT BICIE, Realtek T2 hI—)L7 S )LD FrontMic | % 7T,
[EREF Bl i L T<IEE U,

V=Tt — =R T
Ty VARG R

(4 ¥~ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 33 &)

(4 ¥~ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No. 27 ZI8)
(4 ¥/ CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 28 &)

e~

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

CORYP—R—RITIF 5DD 4
EIKEH v — B axs ik
I FENTOE T3 EVD
X —IKIBHI T 7 T Y
BEAITIZ EY 13 IR LT
{7z&w,

12 3 4
(4 € CHA_FAN4/WP) b
(P-l\ No. 13 ;,;{p_\ﬁ\) 2 %FANVOUAGE
. 3 CHA_FAN_SPEED
(4 ¥~ CHA_FANS5/WP) 4 FAN_SPEED_CONTROL
(p.1.No. 9 Z8)
CPU 77>aAXIR +12V CZOXYP—HR—RiF 4> CPU

(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 3 ZiR)

CPU_FAN_SPEED
GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

T7y(EET 7)) AT RN
i ENTVET3 D CPU
T7 T A A By
1-3 1SR LTSN,




CPU VA —R—KR>TT7
VaAXRTHR

(4 ¥ CPU_FAN2/
WP_3A)

(p.1.No. 5 Z)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1 2 3 4

TORYP—R—RIE 4 E2KE

HICPU 77y Zh K&
NTVET,3 2D CPU KIG

Ty ke 25AI3E
VB3I LTLIEE W,

ATX BRI 2
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 10 ZHR)

ZOYP—R—FIZ 24 €2 ATX
BRI ZDEHINTOE
9520 B ATX EiFZ i3
ZIF Bk 13IcEbET
L TlJzEw,

ATX 12V BRI T 2

ZOXYP—R—RiF sV

(8 ¥ ATX12V1) ULy ATX12V TR 2 —hVEE (i

(p.1.No. 1 ZI®) 4DUUD1 ENTVET 4 ED ATX HiR
EEMATHIZ . EV1E51Ch
by THERELTTZEW,
L SN TV AR —
TNV T 5T A I—RHT
137%<.CPU I TH B L Z R
LTL7Z&W, PCle IR —7 )V
ZTOARTR—=ITHHLIZOT
RIFE,

ATX 12V BIHI R T X 1 ATX 12V EFZ ZDIARTXIC

(4 ¥ ATX12V2) %% P LTS,

(p-1.No. 2 Z0) BRI TS IE DA X
IZ 1 AEIC UMD ELAT TED
TEEEA,
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SPI TPM N\ X —
(13 €2/ SPIL_TPM_J1)
(p.1.No. 32 %)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TPIM,P|RQ

O[O[O[O]O[O]O
1[QIO[OIOO]O

I
|SPLIPM,CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

ZOART XL SPI FT ATV R
A ANVE R NEVEC D
(TPM) VAT ICHIGT BDT,
BTV RVEEAE I SAT— R,
T—REERIAVETEET,
TPM VAT LFE e 2y T —
I Fa) T, TR
AEMHEZREL. T Ty F T4 —
LOFEEM 2R LE T,

RGB LED N\ —
(4 ¥~ RGB_LED1)
(p.1.No. 29 Z#)
(4 ¥~ RGB_LED2)
(p.1.No. 7 ZiR)

12VvG R B

N5 2 DD RGB N\ R —7&{ii
FILTC RGB LED {EE —7 )V
B, 2 —Y—R3ExEE
7% LED T4 T+ 27 758K
TEXT,

115 : RGB LED 77 —7 W&
ST R Tl7E
W WS T2 O T %
T —=TIVHMHHT A2 hHD
E

*TNG 2 DDAV A —DFELL
FHHIC OV TIZ 48 =TS
LTI &,

7RV LED N\
R—

(3 ¥~ ADDR_LED1)
(p.1.No. 30 &)

(3 ¥~ ADDR_LED2)
(p.1.No. 8 ZH)
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1
GND
DO_ADDR

vouT

N5 2DD7 Y7V LED
ANy A= LT, 7KLY
JVLED #E B —7 )V igkid
W, =Y —F, TEXEX LED
FATA VT NRIEIRTER
ED

3 : 7 RLY 7))V LED 7 —7
JVE RS T2 /g o 7z
WTLTIEEW, [BE> T S A
OB, r—7 VTS
EHHVET,

* TONYZ—ICET IR R
IZDWVTUE 49 R—TV B B KL
7ZEW,



B550 Extreme4

1.5 AR—PRAYTF

COXYP—R—RIZIE 2 DDA =AY F PN TOE I BFARZ LY
LY RREY A= —RBIAT LKA Y 1 A TICUD VAT L2V Y R T
S

EIFRARR T VAT LR RS
F A TICTEET,

BIFAR L
(PWRBTNI)
(p.1.No. 24 ZR)

Uty bREVT VAT LR HR
BBy hTEEXT,

DR i a7
(RSTBTN1)
(p.1.No. 23 BR)

179



180

L fagr

JE 7281 5K 46 BE B550 Extremed AT » i RH IR B — BT K& T BUZERIRR B2 A 1L
ERTEERIEMR o EIRHLRF &4 BT RN A AR TR B AT e8Ik RE

amp

HI FEMHIRE FlI BIOS EXERTREC AT » R » IR 2 AT RE A RERT 2L » K8
TAATEH] » AIRE G ERNERL » MEBTHINR ARG R AAELERE L - Bl
A FINHATIEA o MIRETFES M FRARATERZLFF » B 7R HA IR LA K
TIRRTHZIEHIGE B o 5t A LITEE S EHERAT VGA 71 CPU £ #F91I% °
HEFERYUE http://www.asrock.com °

—_

1 aER

o 1£EE B550 Extremed FAM (ATX MFERT)
o 1EHZ B550 Extremed [ ZC2EFE R

o 1EHEZ B550 Extremed LR

o 4x BT ATA (SATA) H¥EL: (GE£15)

o 3xUBzz (fit M2 FEEEGEEA)  (AENE)

o 2xUERIAE (fit M2 FREEEEA ) (AENE)



CPU

HRAE

Wt

ATX FIFE R T
2 TSl P FR R

FFF AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000 ~ 3000 G ~ 4000 G ~ 5000
15000 G A5 SE LB &5

* FHZ AMD Athlon™ ZbFEES ©

Digi Power design
14 HEAH T

AMD B550

WGESE DDR4 NTFRIA

4 x DDR4 DIMM f&

AMD Ryzen 2% CPU (Matisse) S7:f DDR4 4733+(0C)/
4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0OC)/4400(0C)/4333(OC)/
4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/
3733(0C)/3600(0C)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133
ECC & JE ECC » JEZ ML *

AMD Ryzen 251 APU (Renoir) 37 {3 DDR4 4733+(0C)/
4666(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0OC)/4400(0C)/4333(OC)/
4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/
3733(0C)/3600(0C)/3466 (OC)/3200/2933/2667/2400/2133
ECC & JE ECC » JEZIMANTTF *

* B S R EERA G _EHY) Memory Support List (NTF=ZFF9IF) T
FRIE]E © (http://www.asrock.com/)
*1E 5 &5 23 T1 T fif DDR4 UDIMM Hr RS REHIZS o

X RFNTFRAL R ¢ 128GB
7 £F Extreme Memory Profile (XMP) A7k
DIMM faf o 150 <5 fift 250

B550 Extreme4
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E ] AMD Ryzen % %l] CPU (Matisse)
* 2x PCI Express x16 i (PCIEL: Gen4x16 f&z{ ; PCIE3: Gen3x4
)
AMD Ryzen %%l APU (Renoir)
* 2x PCI Express x16 i (PCIEL: Gen3x16 f&z{ ; PCIE3: Gen3x4
)
* 3 FF NVMe SSD A{FE BN
e 2 x PCI Express 3.0 x1 ff§
o ¥ AMD Quad CrossFireX ™ I CrossFireX"™
* 1xM.2 Socket (Key E) » SZFF5HU 2230 WiFi/BT itk
* VGA PCle #fiflf (PCIE1) 1 15 fifi 5

LA  Ryzen 5251 APU HIEERL AMD Radeon™ Vega 5251 *

* SRR R AT REM CPU AR L

e DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0

o BRAFEZNTE 2GB o AL ZNTFIX 16GB ©

* BRI INTE 16GB 75 2244 32GB R4 ANTF ©

e FFFHDMI 2.1 » 60Hz I B A HE43E 4K x 2K (4096x2160)

o SEIT HDMI 2.1 35 (FFESRAH) HDMI et ) S2HFF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC 1 HBR ({RiL#ZE
)

o @Y HDMI 2.1 3ZFF HDR ({Hzh&iEH )

e i HDMI 2.1 %% 1574 HDCP 2.3

o T HDMI 2.1 5157 FF 4K #E1E (UHD) &%

o ZFF Microsoft PlayReady®

ulss
=
o

BEENERIFYIRER) 7.1 CH S &4 (Realtek ALC1220 HH#7

URIETE RS )

o R Blu-ray 41

o SZRFRIRERI

e 120dB SNR DAC » H ks

o AT RIS SREE 18T NE5532 BN S (S
7 600 Ohm E-#/l)

o SlELJERIA

o Direct Drive ( EiZIK5)) HA

* PCBlRE=
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LAN

JRTHEIHR 1/0

B550 Extreme4

JE A v O B TE U D 6E
RTE | HEREER 5] PCB 2
EASN=R N

15p < B EMEE

Nahimic &

2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
Dragon RTL8125BG

3 Dragon 2.5G LAN ¥

- Bl B Bh R B e

- S P AT UL

- PSR L% (5 PR O S iR

- Rk ~ PSRRI ER A B R BT Tk
- F P E RIS Jedze il

%+ Wake-On-LAN ( [*]_E-nifig )
FFE L /ESD {14
FRFERERLLIR 802.3az

FF PXE

2 x K& (7 10 ik Ffids )

1 x PS/2 Ebr / BRI

1 x HDMI 35 ]

1 x Y% SPDIF i

1x USB 3.2 Gen2 A 2RI (10 Gb/s) (SZFF ESD {#47)
1x USB 3.2 Gen2 C AU (10 Gb/s) (F£F ESD f7477)
2x USB 3.2 Genl Uil (3Z£F ESD 1#47)

4x USB 2.0 i (3Z#F ESD &)

* USB_34 5%, USB HLJF ©
* 1 USB_34 il B2 FF ACPT MUEET/EE o
e 1xRJ-45LAN ¥ » # LED (ACT/LINK LED #[1 SPEED

LED)
B B HETL B /R ARE KR A
A | Z X (B EEIETL)
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et * 6xSATA3 6.0 Gb/s #[ » ZZFF RAID (RAID 0 ~ RAID 1 I

RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FIFASE

*M2_2 Fll SATA3_5_6 I EE o AR Eh—PTEREH » A —

IRIHEEA o

* 1xHype M.2 820 (M2_1) » ZFf M Key 227
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express 53 (55 Gen4x4
(64 Gb/s)) (Matisse) B Gen3 x4 (32 Gb/s) (Renoir)**

e 1xM.2 £ (M2_2) > 3£ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2
SATA3 6.0 Gb/s M Key ZEMUEIA] M.2 PCI Express f&3% (£
{5 Gen3 x2 (16 Gb/s) ) **

o 7HF NVMe SSD RI{EE Eh7k

> TR U2 B

B  1xSPITPM

o 1 x FJF LED Fl#7s gz

e 2xRGBLED #:k

* BT 12V/3A, 36W LED 4T 5%

e 2x A[Stht LED #2HH

* RS R 5V/3A, 15W LED 4] 5%

e 1xCPU Mm#EO (4 %)

* CPU KRB SR B 1A (12W) THESI CPU XU

e 1xCPU/ AZENEEC (4%t) (FRRENURHETEH])

* CHA_FAN2/WP_3A iz 3A (36W) TZRI K5 XU e

o sx MR/ KFENRRED (4%1)  (CEBENXEE R
“HUFE 1 KR RS R i 2A (24W) DIZRIY7KE XU o

* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA_
FAN3/WP ~ CHA_FAN4/WP F{] CHA_FAN5/WP A LLE shiail 3
EHRHIER 4 TR R GIEEA -

o 1x24 %1 ATX HIFED (B EHFERED)

o 1x8%t 12V HIFEED (BEERFERD)

o 1x4 %12V HIFEED (BEERFEED)
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B550 Extreme4

o Ix BIEME L (150 SEFHEL)

e 2xUSB 2.0 #28 (#F 4 4 USB 2.0 i1 » %#F ESD {47)

e 1xUSB3.2Genl # (372 > USB 3.2 Genl Uil > FHF
ESD {#¥7)

* 1 x BT Type C USB 3.2 Genl %R (37#F ESD 1#17)

* 1xDr.Debug (IXTH) - LED

e 1x FLJFIZSA »  LED

o 1x EEH > W LED

BIOS BfE4s  » AMI UEFI Legal BIOS * S7£f GUI
= o R “ENEENA”
* ACPI 5.1 FRAMEEE
o ZFEFABkL (jumperfree)
o %5 SMBIOS 2.3
e CPU ~ CPU VDDCR_SOC ~ DRAM * VPPM ~ VIT_DDR {@f%
CPU VDD 1.8 HEZ Z%E (Voltage Multi-adjustment)

g A M o YRR © CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE / IKE R
o JRUmEEHIT : CPU ~ CPU/ KIE ~ WG 1 KEE XG
o FRE NG (IRYE CPU B BB AR R XN RSE ) - CPU ~
CPU/ KR ~ HLA8 1 KRR
o NUmZ MEELER] - CPU ~ CPU/ KZE ~ HLFR 1 KR KU
o FHFEUAHE © +12V > 45V ~ 3.3V » CPU Veore » CPU VDDCR_
SOC » DRAM ~ VPPM  CPU VDD 1.8V

BIERSR * Microsoft® Windows® 10 64-bit
WIIE e FCC~ CE

e ErP/EuP I#F (FFEZFF ErP/Eup FYHLIR)

* HRIEYH A E B BT IRIE TR ¢ http://www.asrock.com

AN REEBI AT —E NS » 5% BIOS 1R E » [ “EHIEBHBAR” » BEH
BT LR  EINATREARAMER GG ENE » B X RAHVHERIR
T o AT IXTL (LG 58 R FIZE » FA I T8 i T 51 57
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1.3 BhZixE

FEE TR AT B LR o FBRERIBRE NI SLEHRE LA - BhER “JEH" o ANSRIXSLETR
AL EE - ke CITRET o

w W

Short Open
&I cMOS Prsk FHEz 2 HkR cMOoS
(CLRCMOS1) \ TR = BRA

(WE 1T 20 ) 25Tk

CLRCMOS1 L VFEE R CMOS IR © CMOS R EIREIER ML EE R » %
SRS ~ HEA ~ NIRRT E S5 - BHEMREERA SN BINEE > 15X
THEAL > $ T FRIREEL > NS FH BB T B2 CLRCMOS1 ERUEHIE 3 8 o 1% 104E
TEEFR CMOS JFHL T BkENE o 05T EAENISERL BIOS B HTE1HkR CMOS » ML
MAERBTNRG » HAERMGEHUTIER CMOS #4E -



B550 Extreme4

L4 MR AR O

é BB O TR - T ERBANGFEEIX LB AFIE ] E o Rk EIEREX
SELRIAFIEE C1_L A A X ERGE K X PR ©

IR HAEE D - FL
Fa BRI~ EE
FIARGCRESE T T EEE I
BERH o TEEBRRLIRTIEIC T
IEfETA -

SO
(9 %t PANELL)
(ME 1T 5F211)

EEEIUFERTTENG LA R o (5] LUBCE (6 e IR G TR SR 7 2

RESET ( EE#4) :
EEEIYFERTE R LA E B H] o AR ITENISE] - TOESITIE HEHEE) - #7E
B BTSSR

PLED ( % FE LED) :

RN FGRTTENR_EATRIRARETEAT o RGEHRIEHR(ERT » Ik LED 5248 - 4646
17F S1/3 HEARARZSAT » L LED [N ° SAHERLTE S4 BERRARZSBE AL (S5) At » Il LED
X -

HDLED ( ###3;%5) LED) :
EEINLFERT R _ERIRERLIES) LED #5RAT o BEAL IETEBERN BN S A RS » I
LED SZ#E »

HITE ST RSN AT AT A TS o AT Z AT HR ] ~ EEZH ~
FJR LED ~ BE#LI%E) LED $575/T ~ I as% o FHHLAERTIERIR S E ELE WL B »
PAIREL I ELFIET I 7 AT IEABULAL

Q PWRBTN ( BjF#4H) :

FHJR LED F4775 g hi) SPEAKER 15 LFE IR LED FINLFEFS
(7 #f SPK_PLED1) oot 7R SRR LB
(WH 170 22 ) v |
[Q[e)[e)[e)
1 6]
PLEIID+ |
PLED+
PLED-
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ERAT ATA3 211 ~ F R - IX75A SATA3 20 ide =
(SATA3_1: 2 2 6.0 Gb/s £ & HRE AR AL
WE 1T & 151) Skl S TEREL RN SATA KLk o
(SATA3 2 : ;I =] 2' *M2_2 fll SATA3_5_6 5%
WE 1T & 141) E i E i o AR E AT
(SATA3_3 : o == o NS —A 5L -
WEHELIT FH16 1) zlﬁﬁ;
(EATA3_4 ; ARIE:
TE1TT 5 194) @ ==
(SATA3_ 5 :
WE1T > 17 1)
(SATA3 6 :
WA 1T 518 1)
USB 2.0 $2f# usa_PR UL EMR A 2 A4 - B

(9%t USB_5_6)
(M 1T 526 1)
(9% USB_7_8)
(M 1T 525 D)

USB 2.0 2] LLSCRF AUk
[H

USB 3.2 Gen1 /i
(19 %1 USB3_3_4)
(ME1T > F1214)

Vbus.

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+ GND

BEEM A — N - It USB
3.2 Gen1 $2fH AT LISZHF 9 4 Ui
1 e

HITEIHR S C USB 3.2 Genl HFER EA—PETHER R C
Eoral USB 3.2 Gen1 #Z#l o 2
(20 %t USB31_TC_2) Fmﬁmq FiEHE USB 3.2 Genl FEERLLGE
(ME 1T F114) 15FFTH1 USB 3.2 Genl i1 ©
_

USB Type-C Cable
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B550 Extreme4

AT AR & Ak
(9 ¥t HD_AUDIOL1)
(1T HE31 D)

Q

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ ouT RET

|
ololo [¢)
1 0] (¢] (e}
[ Toura_L
J_SENSE
ouT2 R

MIC2_R
MIC2_L

A. ¥ Mic_IN (MIC) i##F| MIC2_L »
B. {4 Audio_R (RIN) 7£#%/ OUT2_R » # Audio_L (LIN) %% OUT2_L °
C. F#2% (GND) 1% B2 2T (GND) °
D. MIC_RET #{l OUT_RET HH T & e HEIR o BTN AC97 BT

WELEEN]

E. ZE I Z 5w » 15# % Realtek f##1EH_LHT “FrontMic™
) o

JETF » % “Recording Volume” (REEHH

WEAE S T B & R
GRS

B BT LN - (EHLAE_ LRI EINES AT FF HDA 7 REIE# TAF °
AR B TH F AL AG A i B 2R 21
2. WIPRIGIEH AC'97 EATEIR » 1FHHE LT IR E 2 Z BT S AT

(HIZ7EN)

MUFE KR R EE O
(4 %t CHA_FAN1/WP)
(WE1TT E33 1)

[ NRETRS

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND

MR AT A 4 K HLFE
WD o R TEIER: 3
RS RE BT
FIETHN 1-3 -

(4%t CHA_FAN2/WP) FAN_VOLTAGE

M , 7 N CHA_FAN_SPEED
<JL‘E§ 1 ﬁ Eg 27 I ) FAN_SPEED_CONTROL
(4 %t CHA_FAN3/WP)
(E 1T F28 )

1 2 3 4
(4 %t CHA_FAN4/WP)
(WE 1T E134) ) %SX‘NDVOLTAGE
3 CHA_FAN_SPEED

<4 %1- CHA—FANS/WP > 4 FAN_SPEED_CONTROL
(WE1TTE9)

CPU MG 1200 EAN SPEED It FEARFRE 4 51 CcPU MU (F#
(4%t CPU_FAN1) G@FN}PEED_CONTROL FAE) B0 o MREHEE
(ME1TT> E31D) %3 4 cPU NI » 1B EIE

1 2 3 4

PERIEH 1-3 -
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CPU K N RHE

(4 ¥ CPU_FAN2/WP_3A)

(M1 FHs5 1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

L EMER AL 4 £HoKim KR
1o ANSREHTEL%ERE 3 5 CPU
KA - B EER R
130

ATX HFRPEO
(24 %1 ATXPWR1)
(W17 F1o0h)

ILEMERHE 24 $1 ATX FEIF
1 o BE{HFH 20 51 ATX HJF »
THUSETIE 1 FOETEA 13 R ERE o

ATX 12V HLF#EC
(8% ATX12V1)
(MLEF1TT 1)

It AR AL 8 £ ATX 12V HLR
B2 o E(HF 4 51 ATX HLF »
THUSETEE 1 FIETE 5 FEERE o
'L ERREENBEIRE
BT cru, mMIEEFR+F. &
45 PCle BIRLIHIER L
O.

ATX 12V HLFEEO
(4 T ATX12V2)
(MEF1TT > FE24)

U
Ul

H1G ATX 12V HIFEREEI
Bl o

* R SK RE A —A T 1
PNz mi

SPI TPM #2[H)
(13 %1 SPL_TPM_J1)
(BT H321)

SPI_DQ3

K
SPI_MOSI
RST#
|TﬁM,HRQ

27 FF SPI Trusted
Platform Module ({Z{EF5H1
P TPM) A5 nJ LI A
TR ~ BFIES ~ B
Hiff - TPM ARGt AT LI B)
PSR AR 2 2 o (RAT R B 1
IR B 7E 8k o

190



RGB LED #f
(4 %t RGB_LED1)
(M 1T 5 29D)
(4 %t RGB_LED2)
(MEL1T-H7 1)

12VG R B

XM~ RGB I T8
RGB LED ZE:£% » AJik I Fisk
PRI LED AT 3R -
i¥%&: RGBLED &R HME
PsEiR, EN, KESH
iR,

*TESHE 48 T T R A%
IR -

Al Sk LED B2

3 ¥} ADDR_LED1)
ME 1T 30 1)
3 %} ADDR_LED2)

(
(
(
(M1 5 81)

1
GND
DO_ADDR

vouT

XA~ E] Sk LED A T
VEBEA] 41k LED ZE 2% » A
ik A FOEEEAN R LED AT5¢
R o

FE: WHAERNAERE
At LED &, FNSHRE
*IESE L 49 T [ fRIX
HITHIE o

B550 Extreme4
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1.5 BRI
KEWRFCE P AR X « EIFIEHFIE A » RVFR P SEESh 1 R AR5

BNORY

FRREZEL VR R P DOEET T /

R %
RIFRLE

(PWRBTN1)
(A 1T 26 24 4)

HEZH VPR P IREEE R

A
% -

(RSTBTN1)
(ME1T > HE23 D)
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B550 Extreme4

HLF A5 B dh s Gz il br o

AR ERAGE) TR 77 5 Y il 22 | J ST/T 11364-2006 [ HL1-15
B s e tlbioR R |, E B SN T R, # DA T 2 1R B A
T B I B T 0 RASEUR A ik a5 AR AT PR 3 T s N B
W7 i R AR T B o AR PR, AT ARTE S B R AR - L —
ZARoN e B B RE i ORI o R IR R b b A A R
10 4,

10

HHAFWIREIT R AR B

E AT RIS S A S AT R IR SRR, S EURR K
LT

o P

AT o on) T (e () |5 ire (Cr (VD) | % WEZE (PBB)| 20N (PBDE)
N R B

gwpap | <] © ] © © © ©
ey

mwaman | X | 0] © © © ©

0: FoNIZA A EWRAEZAE I BT R & RI97E ST/T 11363-2006 bRtk RLE 1)
PREERELIT.

Xe TR FA FWIRE DAL E IR — S M R (8 Sl ) ST/T 11363-2006 Ak
FE PR R, ARZIBAIFT & R TE 4 2002/95/EC MR .

FlE: WP RITROR 2 IMRAE FAERR, RARE—MRIE R AR T .
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1

A

B PHEREE £ B550 Extremed L > A i PF o EFERESF AT - £
ARAR T AR & e A A SR KPR IB RO 0 R 2P L ETFHET 2 @

R

1.1

o 30 R Z BIOS BT A g AT SR B e B KA T 4.
dok e HF gt FIEFRPEFFEFIANKL > F T il ro FEFRE A
I AR e 4 G Ak e BIER T A R F R o Y T Y
B EFRLL T EATT VA + 2 CPU £ ¥ H - &5 2k http://www. asrock. com °

Al F

o #&f B550 Extremed i %4 (ATX =< +)
o i B550 Extremed B % Xips

o & B550 Extremed & 3k

e 4 x Serial ATA (SATA) F#L gz (€7 )
o 3 x MR (apr o M2 #AE) (E*)

o 2 x Mt (M2 FAE) (EY)



1.2 %

CPU

oo
~F
im

el

B550 Extreme4

ATX =+
20z 4 % PCB

3 AMD AM4 socket Ryzen™ 3000 ~ 3000 G ~ 4000 G ~ 5000
2 5000 G k704 b Almgm ® X

X 7 4p% % AMD Athlon™ AUz % o

Digi Power design
14 T hip 3k 3

AMD B550

Bl iE DDRA et i

4 x DDR4 DIMM 451

AMD Ryzen 7| CPU (Matisse) + 4% DDR4 4733+ (0C)/4666
(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400 (0C)/4333(0C)/
4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000 (0C)/3866(0C)/3800
(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466 (0C)/3200/2933/2667/2400/
2133 ECC & 2- ECC ~ & 3 sz fp i X

AMD Ryzen % %] APU (Renoir) #* 4% DDR4 4733+ (0C)/4666
(0C)/4600(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400 (0C)/4333(0C)/
4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000 (0C)/3866(0C)/3800
(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466 (0C)/3200/2933/2667/2400/
2133 ECC & 2- ECC ~ & 3 sz fp i X

X deZ L 3R F AR EF R ane i AL -
(http://www. asrock. com/)
* B# >t DDR4 UDIMM # 3 #p 5 £ 4% > ;ﬁ-‘;f‘»f{%ﬁ 23 F

Btk Mzepal oy £ 0 128GB
% #% Extreme Memory Profile (XMP) zzfa#fifiie
15y 4 54 £ 36 1
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P iEH

g
-k

AMD Ryzen &3] CPU (Matisse)

2 x PCI Express x16 414 (PCIE] : Gendx16 3% : PCIES :
Gend x4 #-34) *

AMD Ryzen & 7] APU (Renoir)

*
.
.
.

2 x PCI Express x16 414 (PCIE] : Gen3x16 =3¢ : PCIES :
Gend x4 #-34) *

4% NWMe SSD it 5 @ fsmint

2 x PCI Express 3.0 x1 &1

£ 3% AMD Quad CrossFireX™ 2 CrossFireX™

1 x M.2 #&& (Key E) - 44 Type 2230 WiFi/BT #-ke
VGA PCle #4t4* 151 &4 (PCIED)

A& 3% AMD Radeon™ Vega Series Graphics p 2%t Ryzen i 71
APUX
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

B550 Extreme4

Bentuk dan Ukuran ATX
PCB Tembaga 20z

Mendukung seri prosesor Desktop AMD AM4 socket Ryzen™
3000, 3000 G-Seri, 4000 G-Seri, 5000 dan 5000 G-Seri*

* Tidak kompatibel dengan Prosesor AMD Athlon™.

Desain Digi Power
Desain 14 Fase Daya

AMD B550

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

CPU seri AMD Ryzen (Matisse) yang mendukung memori ECC
& non-ECC, tanpa buffering DDR4 4733+(0C)/4666(0C)/4600
(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/4333(0C)/4266(0C)/
4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0OC)/3800(0C)/
3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133*
APU seri AMD Ryzen (Renoir) yang mendukung memori ECC &
non-ECC, tanpa buffering DDR4 4733+(0C)/4666(0C)/4600
(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/4333(0C)/4266(0C)/
4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/
3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133*

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

* Lihat halaman 23 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB
Mendukung modul memori Extreme Memory Profile (XMP)
15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

207



208

Slot
Ekspansi

Grafis

Audio

CPU seri AMD Ryzen (Matisse)
e 2x Slot PCI Express x16 (PCIE1: Gen4x16 mode; PCIE3: Gen3 x4
mode)*
APU seri AMD Ryzen (Renoir)
e 2x Slot PCI Express x16 (PCIE1: Gen3x16 mode; PCIE3: Gen3 x4
mode)*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
e 2x Slot PCI Express 3.0 x1
¢ Mendukung AMD Quad CrossFireX"™ dan CrossFireX""
* 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe 2230
¢ 15p Bidang Kontak Emas pada Slot VGA PCle (PCIE1)

e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem
32GB terpasang.
¢ Mendukung HDMI 2.1 dengan resolusi maksimum hingga 4K x
2K (4096x2160) @ 60Hz
¢ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 2.1
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
¢ Mendukung HDR (High Dynamic Range) dengan HDMI 2.1
¢ Mendukung fungsi HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1
¢ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI
2l
¢ Mendukung Microsoft PlayReady®

* Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC1220 Audio Codec)

e Mendukung Audio Blu-ray Premium

¢ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

e 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial

e NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio
Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)

¢ Pure Power-In

e Teknologi Direct Drive

e Pelindung Terisolasi PCB
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LAN

1/0 Panel
Belakang

Sensor Impendansi pada port Output Belakang
Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
Soket Audio Emas

Konektor Audio Emas 15u

Audio Nahimic

2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Mendukung Perangkat Lunak Dragon 2,5G LAN

- Kontrol Bandwidth Penyesuaian Otomatis Pintar

- UI Visual Praktis

- Statistik Penggunaan Jaringan Visual

- Pengaturan Default Optimal untuk Game, Browser, dan Mode
Streaming

- Kontrol Prioritas Kustom Pengguna

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi

Mendukung PXE

2 x Port Antena (Pelindung Panel I/O aktif)

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port HDMI

1 x Port SPDIF Out Optik

1 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

1 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

2 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
4 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

* Daya USB Ultra didukung pada port USB_34.
* Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB_34.

1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna

Emas)
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Penyim-
panan

Konektor

* 6 Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID 1,
dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug*

* Lajur berbagi M2_2 dan SATA3_5_6. Jika salah satunya sedang
digunakan, maka yang lainnya akan dinonaktifkan.

e 1x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s)
(dengan Matisse) atau Gen3x4 (32 Gb/s) (dengan Renoir)**

e 1x Soket M.2 (M2_2), mendukung modul M Key tipe
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2
PCI Express hingga Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Mendukung SSD N'VMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

¢ 1x Header SPI TPM
¢ 1 x Header LED Daya dan Speaker
e 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
* 2x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CHA_FAN2/WP_3A mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 3A (36W).
¢ 5 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP_3A, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP, CHA_FAN4/WP dan CHA_FANS5/WP dapat mendeteksi
otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
¢ 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
¢ 1 x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)



Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

B550 Extreme4

1 x Konektor Audio Panel Depan (15u Konektor Audio Berwarna
Emas)

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x Header Tipe C USB 3.2 Gen1 Panel Depan (Mendukung
Perlindungan ESD)

1 x Dr. Debug disertai LED

1 x Tombol Daya disertai LED

1 x Tombol Atur Ulang disertai LED

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI

Mendukung “Plug and Play”

ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Mendukung jumperfree

Dukungan SMBIOS 2.3

Multipengatur Tegangan CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, VIT_DDR offset, CPU VDD +1,8V

Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, CPU VDD 1,8V

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan
karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : B550 Extreme4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: W

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B550 Extreme4 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ce

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
June 5, 2020
(Date)

P/N: 15G062232000AK V1.0
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